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Safety Information for Motherboards

Electrical Safety

« Always disconnect the power supply from the outlet before installing, removing, or
relocating the motherboard.

+ Unplug all power cables before connecting or removing any components (e.g. drives,
expansion cards).

+ Make sure the system is completely powered off and unplugged before working with
motherboard cables or connectors.

- Only use power strips or extension cords if approved by a qualified electrician, as
improper use can disrupt grounding.

« Ensure your power supply is set to the correct voltage for your region. Contact your
power provider if unsure.

+ Do not attempt to repair a damaged power supply yourself—contact a qualified
technician or your retailer.

Operational Safety

- Read all included manuals thoroughly before installing the motherboard or
connecting components.

- Before turning on the system, check that all cables are securely connected and that no
cables are damaged. If damage is found, contact your dealer immediately.

- Keep metal objects (e.g. paper clips, screws, staples) away from motherboard
connectors and circuitry to avoid short circuits.

- Protect the system from dust, moisture, and extreme temperatures. Only operate it on
a stable, dry surface.

« Use the motherboard only in environments with ambient temperatures between 10°C
and 40°C.

- If you encounter technical issues, consult a qualified technician or contact your retailer.

Battery Safety (Button/Coin Cell)

« This motherboard may use a CR2032 3V button cell battery. Do not attempt to charge
or disassemble it.

- Dispose of used batteries according to local regulations. Do not throw them in
household trash or incinerate them.

- Keep batteries used or new out of reach of children. Ingestion or insertion into the
body may cause severe injury or death.

- If a battery is swallowed or inserted into the body, seek immediate medical attention or
contact a poison control centre.

WARNING: INGESTION HAZARD

«This product contains a button cell or coin battery. Swallowing may
cause serious internal burns within 2 hours and can be fatal.

« Keep all batteries out of reach of children. Seek immediate medical
@ help if swallowed or inserted.

*For versions of this Quick Installation Guide in other languages, please visit the product page at www.sapphiretech.com.



Quick installation guide

Chipset

AMD® B850 chipset

CPU

Support AMD® Ryzen™ 7000 Series desktop processors
Support AMD® Ryzen™ 8000 Series desktop processors
Support AMD® Ryzen™ 9000 Series desktop processors
- Support AM5 socket processors

Memory

4 x DDR5 memory slots

- Only support DDR5 memory

- Up to 8000 MT/s (OC)

- Maximum system memory capacity: 48GB * 4 Total 192GB

- Support dual-channel memory technology

- Support Extended Profiles for Overclocking (EXPO) memory module
and Extreme Memory Profiles (XMP)

Extended slot

1 PCIE 5.0 x16 slot
1 PCIE 4.0 x4 slot

Audio

Realtek® ALC897 high-fidelity decoding chip (support up to 5.1 channels)

Network function

Realtek® RTL8125BG network controller

- Support 2.5G wired network

Wi-Fi 6 module

- Support 802.11 a/b/g/n/ac/ax

- Support 2.4GHz/5GHz wireless spectrum
- Support Bluetooth 5 wireless transmission

Rear 10 interface

1 DisplayPort interface

1 HDMI™ interface

4 USB 2.0 interfaces

3 USB 3.2 GEN2 Type-A interfaces
1 USB 3.2 GEN2 Type-C interface
1 LAN (RJ45) interface

2 WiFi 6 antenna interfaces

3 audio jacks

Front USB
expansion interface

1 USB 2.0 pin can expand 2 USB 2.0 interfaces (FUSB2.0_1)
1 USB 3.2 Gen 1 pin can extend 2 USB 3.2 Gen 1 Type-A interfaces (FUSB3.0)
1 USB 3.2 Gen 1 pin can extend 1 USB 3.2 Gen 1 Type-C interface (F_USC)

Storage

1 PCIE 5.0 M.2 supports 2280/2242 specification
1 PCIE 4.0 M.2 supports 2280/2242 specification
4 SATA 3.0 6GB/s

Debug indicator light

DIMM yellow indicator light
CPU red indicator light
GPU white indicator light
BOOT green indicator light

Onboard pin
jumper button

1 CPU fan pin (CPU_FAN)

1 water cooling pump pin (AIO_PUMP)

3 system fan pins (CHA_FAN1, CHA_FAN2, CHA_FAN3)
1 front audio pin (F_AUDIO)

1 front panel pin (F_PANEL)

3 5V ARGB pins (5V_ARGB_1, 5V_ARGB_2, 5V_ARGB_3)
112V RGB pin (12V_RGB1)

1 speaker pin (SPEAK)

1 serial port pin (COM)

1 clearing CMOS jumper (CLR_CMOS)

1 Flash BIOS pin (FL_BIOS1)

1 BIOS burner pin (JBIOS)

1 diagnostic card pin (ESPI_HEADER)

Mainboard size

MATX version 245mm x 245mm
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Mainboard pins and jumpers

@ CPU power supply (CPU_8P+8P)

This mainboard provides two 8-pin CPU power supply pins. The oOooo
socket has a fool-proof design, you need to pay attention to the oooog
direction during installation.

@ Mainboard power supply (ATXPWR) oa
This mainboard provides one 24-pin mainboard power supply pin. ao
The socket has a fool-proof design, you need to pay attention to the ag
direction during installation. oa

® CPU fan pin (CPU_FAN)

This mainboard provides one 4-pin CPU fan pin. The socket has a
fool-proof design, you need to pay attention to the direction during
installation. The cooling fan with speed control function can reduce
the temperature of the CPU and system to achieve heat dissipation
function and improve the stability of CPU operation.

@ Water cooling pump pin (AIO_PUMP)

This mainboard provides one 4-pin water cooling pump pin. The socket
has a fool-proof design, you need to pay attention to the direction during
installation. This pin is used to connect the power connector of the
integrated water cooling CPU radiator water pump.

(® 5V ARGB pins (5V_ARGB_1, 5V_ARGB_2, 5V_ARGB_3)
This mainboard provides three 5V 3-pin ARGB pins, which are used to
connect 5V ARGB devices.

® System fan pins (CHA_FAN1, CHA_FAN2, CHA_FAN3)

This mainboard provides three 4-pin system fan pins. The socket has a
fool-proof design, you need to pay attention to the direction during
installation. The cooling fan with speed control function can reduce the
temperature inside the chassis and help the chassis dissipate heat.

@ Front USB 3.2 Gen1 pin (FUSB3.0)

This mainboard provides one front USB 3.2 Gen 1 extended pin, which can
be extended into two USB 3.2 Gen 1 Type-A interfaces and is backward
compatible with USB 2.0 devices.




Front USB C pin (F_USBC)
This mainboard provides one front USB 3.2 Gen 1 extended pin,
which can be extended into one USB 3.2 Gen1 Type-C interface.

® Front audio pin (F_AUDIO)
The audio interface on the front panel of the chassis can be

connected to the front audio pin through the audio cable inside the =EE .
chassis, allowing you to implement audio input/output and other

functions through the audio interface on the front panel.

Serial port pin (COM)
The serial port pin can be used to connect the serial port module. First

connect the data cable of the serial port module to the serial port pin, . .
and then fix the module in the empty slot on the rear panel of the - —
chassis to connect the serial port device.

@ Diagnostic card pin (ESPI_HEADER)

The diagnostic card pin can be used to connect the mainboard EEEEN
diagnostic card and analyze the cause of the mainboard failure based 5 EEnEnE
on the code displayed on the diagnostic card.

@ Front USB 2.0 pin (FUSB2.0_1) - —
This mainboard provides one front USB 2.0 extended pin, which can be - .
extended into two USB 2.0 interfaces.

@ BIOS burner pin (JBIOS)

The BIOS burner pin can be used to upgrade the mainboard BIOS EEEEER
by connecting the BIOS burner when the regular BIOS upgrade is AEERE
not possible.

Speaker pin (SPEAK)

The speaker pin can be used to connect the speaker on the chassis. E

@5 Clearing CMOS jumper (CLR_CMOS)

This jumper can be used to clear the data in the mainboard CMOS memory.

If you need to clear the CMOS data, please turn off the computer and unplug

the power cord first, insert the jumper cap into the CMOS pin to short the two E
pins for 5 seconds, then remove the jumper cap and wait for 5 minutes

before restarting the computer to enter the BIOS. This operation will reset

the BIOS parameters.



Front panel pin (F_PANEL)

PWR_ON: power switch. Short-circuit this pin to power on.

RES: restart switch. Short-circuit this pin to restart the computer without
shutting down the system power.

PWR_LED: power indicator light. When the system is powered on, the

connected light will light up.
HD_LED: hard disk indicator light. When the data is accessed from the
hard disk, the connected light will light up.

@ 12V RGB pin (12V_RGB1)
This mainboard provides three 12V 1-pin RGB pins, which are used to
connect 12V RGB devices.

CPU Base

]

When installing the CPU, please make sure your CPU uses the AM5 slot;

PWR_'{IE-E') :\;Vf_ON
ITTY
TrrTY
- T+ L—nc

HD_LED RES

[

Align the two alignment points and a gold triangle indicator on the edge of the CPU and mainboard and insert them for installation.

ANotice

* When changing the processor, due to the architecture of the AM5 processor, the system

configuration can be cleared and the BIOS is reset to the default values.

« Before installing or removing the CPU, please turn off the power and unplug the power cord from

the socket.

* Please keep the CPU protective cover after installing the processor. Sapphire® requires a protective
cover on the CPU base attached to the mainboard when it is returned to After-sales Services.

* When installing the CPU, please make sure that the CPU radiator is installed and the thermal
grease (or phase change film) is applied correctly. The CPU radiator is necessary to prevent

overheating and maintain system stability.

« Excessive temperature can seriously damage the CPU and system. Please make sure that the CPU
cooling system used can always work properly to protect the CPU from overheating and burning.
« If the CPU is not installed, please cover the CPU base protective cover on the CPU base to avoid

damage to the base.



DIMM slot

DIMMA1 DIMMB1

nnel A Channel B

DIMMA2 DIMMB2

A Notice

* The DIMM slot of this mainboard only has single-sided ear clip. Be careful when installing or
removing the memory module to avoid damage to the slot.

« To ensure system stability in dual-channel mode, memory modules must be of the same type,
quantity and density.

* When the memory is overclocked, the stability and compatibility of the memory module depends
on the installed CPU and device.



PCl_E1~2 Extended Slot

b PCIE5.0x 16
) PCIE4.0x4
A Notice

« If you install a large and heavy graphics card, you need to use an auxiliary load-bearing bracket
tool to support its weight to prevent the slot and graphics card PCB board from deforming.
* When adding or removing the extended card, please shut down and turn off the power first.

SATA _ 1~4 Extended Interface

SATA_1~4 are four serial SATA 6Gb/s interfaces. Each interface can connect one serial

SATA device.

SATA 1
SATA_2



M2_1~2 Extended Interface

M.2_1
M.2_2

E oo iy OO0 0N Erom ceom Do

Install the M.2 module into the M.2 interface

1.Remove the screws from the M.2 heat sink on the mainboard and move the heat sink away.

2. Insert the M.2 device into the M.2 interface at a 30-degree angle and rotate the clip to secure
the M.2 device

3.Remove the thermal pad protective film under the M.2 heat sink of the mainboard.
4.Replace the M.2 heat sink on the mainboard and tighten the screws.



Onboard debugging indicator light

oMM
I cPU
Jaru
[ BooT

DIMM - Indicates that the memory device was not detected or failed to run.
CPU - Indicates that the CPU was not detected or failed to run.

GPU - Indicates that the display output device was not detected or failed to run.
BOOT - Indicates that the boot driver was not detected or failed to run.

Driver Installation

You can visit Sapphire official website (https://www.sapphiretech.com), search for the
product model, and find the corresponding driver in the technical support list for download.

BIOS Setup

e Enter BIOS: When the prompt message "Press DEL to run Setup" appears on the screen during
the computer startup or restart process, press <Delete> key to enter the BIOS setup interface.

e If the system has already started but you still want to enter the BIOS setup program, press
<RESET> key on the chassis to restart the computer or shut down the computer and then
restart it, and repeat the above steps to enter the BIOS.

e Under normal circumstances, the default BIOS program setup can meet the usage requirements
of most scenarios. It is recommended not to change the default BIOS setup unless necessary.



Information Table of Hazardous Substance Names and Contents in the Product

Hazardous Substance Names and Contents
Component Lea | Mercury | Cadmium | Hexavalent | Polybrominated |Polybrominated| Dibutyl | Butyl benzyl | Di-(2-ethylhexyl) | Diisobutyl
Name (Pb) (Hg) (cd) Chromium biphenyls diphenyl ethers | phthalate | phthalate phthalate phthalate
(Cr(v1)) (PBBs) (PBDESs) (DBP) (BBP) (DEHP) (DIBP)
Ci;csggrgglayrd X o 0 0 o 0 0 0 o o
Battery [o] (0] o o] o] (o] o o (0] [¢]
H‘f&ﬂ? X ° ° o o 0 0 o 0 o

This form is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364; certain product models may not include some of the
components listed in the table.

0: Indicates that the hazardous substance content of the component complies with the limit requirements of GB/T 26572 "Limits of
Restricted Substances in Electrical and Electronic Products" and its "Amendment No. 1."

X: Indicates that the hazardous substance content of the component exceeds the limit requirements of GB/T 26572 "Limits of
Restricted Substances in Electrical and Electronic Products" and its "Amendment No. 1," but complies with the "Exception
Requirements for the Application of Restricted Substances in the Compliance Management Catalog."

Note 1: *: Circuit board assemblies include printed circuit boards and their constituent parts, such as resistors, capacitors, integrated
circuits, connectors, etc.

Note 2: The referenced environmental protection use period marking is determined based on the product's normal
operating conditions (e.g., temperature and humidity).
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Informations de sécurité pour cartes méres

Sécurité électrique

- Débranchez toujours I'alimentation de la prise secteur avant d'installer, de retirer ou de
déplacer la carte mere.

- Débranchez tous les cables d’alimentation avant de connecter ou de retirer tout
composant (ex : disques, cartes d'extension).

« Assurez-vous que le systéeme est completement éteint et débranché avant toute
manipulation des cables ou connecteurs de la carte mére.

- Utilisez uniquement des rallonges ou multiprises approuvées par un électricien qualifié,
une mauvaise utilisation pouvant nuire a la mise a la terre.

- Vérifiez que I'alimentation est réglée sur la bonne tension pour votre région. Contactez
votre fournisseur d’électricité si vous avez un doute.

« Ne tentez pas de réparer une alimentation endommagée vous-méme — contactez un
technicien qualifié ou votre revendeur.

Sécurité d’utilisation
« Lisez attentivement tous les manuels fournis avant d'installer la carte meére ou de
connecter des composants.

« Avant d’allumer le systéme, vérifiez que tous les cables sont correctement connectés
et non endommagés. En cas de dommage, contactez immédiatement votre
revendeur.

- Gardez les objets métalliques (ex.: trombones, vis, agrafes) éloignés des connecteurs et
circuits pour éviter les courts-circuits.

- Protégez le systéme de la poussiére, de I'humidité et des températures extrémes.
Utilisez-le uniquement sur une surface stable et seche.

« Utilisez la carte mére uniquement dans des environnements avec des températures
ambiantes entre 10 °C et 40 °C.

- En cas de probléme technique, consultez un technicien qualifié ou contactez votre
revendeur.

Sécurité des piles (bouton/monnaie)

« Cette carte mére peut utiliser une pile bouton CR2032 de 3 V. Ne tentez pas de la
recharger ou de la démonter.

« Eliminez les piles usagées conformément a la réglementation locale. Ne les jetez pas a
la poubelle ou au feu.

- Gardez toutes les piles — usagées ou neuves — hors de portée des enfants. Lingestion
ou l'introduction dans le corps peut entrainer de graves blessures ou la mort.

« En cas d'ingestion ou d'introduction dans le corps, consultezimmédiatement un
médecin ou un centre antipoison.

AVERTISSEMENT : RISQUE D’INGESTION

- Ce produit contient une pile bouton ou une pile de type piece.
Lingestion peut provoquer de graves brdlures internes en seulement 2
heures et peut étre mortelle.

- Gardez toutes les piles hors de portée des enfants. Consultez
immédiatement un médecin en cas d'ingestion ou d'introduction.
*For versions of this Quick Installation Guide in other languages, please visit the product page at www.sapphiretech.com.



Guide d'installation rapide

Chipset

AMD® B850 chipset

uc

Prise en charge des processeurs d'ordinateur de bureau AMD® Ryzen™ série 7000
Prise en charge des processeurs d’ordinateur de bureau AMD® Ryzen™ série 8000
Prise en charge des processeurs d'ordinateur de bureau AMD® Ryzen™ série 9000
- Prise en charge des processeurs a emplacement AM5

Mémoire

4 emplacements de mémoire DDR5

- Prise en charge de la mémoire DDR5 uniquement

- Jusqu’a 8000 MT/s (OC)

- Capacité maximale de la mémoire du systeme : 48 Go * 4 Total 192 Go

- Prise en charge de la technologie de mémoire a double canal

- Prise en charge des modules de mémoire EXPO (Extended Profiles for
Overclocking) et XMP (Extreme Memory Profiles)

Emplacement
étenduétendu

1 emplacement PCIE 5.0 x16
1 emplacement PCIE 4.0 x4

Audio

Puce de décodage haute fidélité Realtek® ALC897 (prise en charge jusqu’a 5.1 canaux)

Fonction réseau

Contrdleur réseau Realtek® RTL8125BG

- Prise en charge du réseau cablé 2,5G

Wi-Fi 6 module

- Prise en charge de 802.11 a/b/g/n/ac/ax

- Prise en charge du spectre sans fil 2,4 GHz/5 GHz

- Prise en charge de la transmission sans fil Bluetooth 5

Interface 10 arriere

1 interface DisplayPort

1 interface HDMI™

4 interfaces USB 2.0

3 interfaces USB 3.2 GEN2 Type-A
1 interface USB 3.2 GEN2 Type-C
1 interface LAN (RJ45)

2 interfaces WiFi 6 antennes

3 prises audio

Interface USB
étendue a I'avant

1 broche USB 2.0 peut étendre 2 interfaces USB 2.0 (FUSB2.0_1)
1 broche USB 3.2 Gen 1 peut étendre 2 interfaces USB 3.2 Gen 1 type-A (FUSB3.0)
1 broche USB 3.2 Gen 1 peut étendre 1 interface USB 3.2 Gen 1 type-C (F_USC)

Stockage

1 PCIE 5.0 M.2 prend en charge la spécification 2280/2242
1 PCIE 4.0 M.2 prend en charge la spécification 2280/2242
4 SATA 3.0 6 Gols

Témoin lumineux de
débogage

Témoin lumineux jaune DIMM
Témoin lumineux rouge UC
Témoin lumineux blanc GPU
Témoin lumineux vert BOOT

Broche/cavalier
bouton intégré

1 broche de ventilateur de 'UC (CPU_FAN)

1 broche de pompe de refroidissement a eau (AIO_PUMP)

3 broches de ventilateur systéme (CHA_FAN1, CHA_FAN2, CHA_FAN3)
1 broche audio avant (F_AUDIO)

1 broche de panneau avant (F_PANEL)

3 broches ARGB 5V (5V_ARGB_1, 5V_ARGB_2, 5V_ARGB_3)
1 broche RVB 12V (12V_RGB1)~

1 broche de haut-parleur (SPEAK)

1 broche de port série (COM)

1 cavalier d’effacement CMOS (CLR_CMOS)

1 broche Flash BIOS (FL_BIOS1)

1 broche de gravure BIOS (JBIOS)

1 broche de carte de diagnostic (ESPI_HEADER)

Taille de la carte mére

Version MATX 245mm x 245mm




Manuel d’utilisation de la carte meére
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Broches et cavaliers de la carte mere

@ Alimentation de I’'UC (CPU _8P+8P)

Cette carte mére fournit deux broches d’alimentation de 'UC & 8
broches. La prise a une conception infaillible, vous devez faire attention
a la direction pendant l'installation.

@ Alimentation de la carte mére (ATXPWR)

Cette carte meére est équipée d’'une broche d’alimentation de carte mére
a 24 broches. La prise a une conception infaillible, vous devez faire
attention a la direction pendant 'installation.

3 Broche de ventilateur de 'UC (CPU_FAN

Cette carte mére fournit une broche de ventilateur de 'UC a 4 broches. La prise a
une conception infaillible, vous devez faire attention a la direction pendant
l'installation. Le ventilateur de refroidissement avec fonction de contrdle de la vitesse
peut réduire la température de 'UC et du systéme afin de réaliser la fonction de
dissipation de la chaleur et afin d’'améliorer la stabilit¢ du fonctionnement de 'UC.

@ Broche de la pompe de refroidissement a eau (AIO_PUMP)

Cette carte meére est équipée d’'une broche de pompe de refroidissement a eau
a 4 broches. La prise a une conception infaillible, vous devez faire attention a
la direction pendant I'installation. Cette broche est utilisée afin de connecter le
connecteur d’alimentation de la pompe de refroidissement a eau intégrée du
radiateur de 'UC

® Broches ARGB 5V (5V_ARGB_1, 5V_ARGB_2, 5V_ARGB_3)
Cette carte mere est équipée de trois broches ARGB 5V a 3 broches, qui
sont utilisées afin de connecter des périphériques ARGB 5V.

® Broches de ventilateur systéme (CHA_FAN1, CHA_FAN2, CHA_FAN3)
Cette carte mére est équipée de trois broches de ventilateur systéeme a 4
broches. La prise a une conception infaillible, vous devez faire attention a la
direction pendant I'installation. Le ventilateur de refroidissement avec fonction
de controle de la vitesse peut réduire la température a l'intérieur du chassis et
permet au chéssis de dissiper la chaleur.

@ Broche USB 3.2 Gen 1 avant (FUSB3.0)

Cette carte mere est équipée d’'une broche USB 3.2 Gen 1 avant étendue,
qui peut étre étendue a deux interfaces USB 3.2 Gen 1 type-A et est
rétrocompatible avec les périphériques USB 2.0.

]




Broche USB C avant (F_USBC)
Cette carte mere est équipée d’'une broche USB 3.2 Gen 1 avant étendue,
qui peut étre étendue a une interface USB 3.2 Gen1 Type-C.

® Broche audio avant (F_AUDIO)
L'interface audio sur le panneau avant du chassis peut étre connectée a la

broche audio avant par le biais du cable audio a I'intérieur du chassis, ce qui L =
vous permet de mettre en ceuvre I'entrée/sortie audio et d’autres fonctions

par le biais de l'interface audio sur le panneau avant.

Broche de port série (COM)
La broche de port série peut étre utilisée afin de connecter le module de port

série. Connectez tout d’'abord le cable de données du module de port série a u u

la broche de port série, puis fixez le module dans I'emplacement vide sur le - il
panneau arriére du chassis afin de connecter le périphérique de port série.

@) Broche de carte de diagnostic (ESPI_HEADER)

La broche de carte de diagnostic peut étre utilisée afin de connecter la carte EEEERN
de diagnostic de la carte mére et analyser la cause de la défaillance de la " EERE
carte mére en fonction du code affiché sur la carte de diagnostic.

@ Broche USB 2.0 avant (FUSB2.0_1) - m—
Cette carte mére est équipée d’une broche USB 2.0 avant étendues, qui peut -
étre étendue a deux interfaces USB 2.0.

@ Broche de gravure BIOS (JBIOS)

La broche de gravure BIOS peut étre utilisée pour mettre a niveau le BIOS EEEEEER
de la carte mére en connectant le graveur BIOS lorsque la mise a niveau uEEEE

réguliere du BIOS n’est pas possible.

Broche de haut-parleur (SPEAK)
La broche de haut-parleur peut étre utilisée afin de connecter le haut-parleur E
sur le chassis.

@) Cavalier d’effacement CMOS (CLR_CMOS)

Ce cavalier peut étre utilisé pour effacer les données de la mémoire CMOS de la carte

mere. Si vous avez besoin d’effacer les données du CMOS, veuillez éteindre I'ordinateur

et débrancher le cordon d’alimentation en premier lieu. Insérez le bouchon de cavalier E
dans la broche du CMOS afin de court-circuiter les deux broches pendant 5 secondes,

puis retirez le bouchon de cavalier et attendez 5 minutes avant de redémarrer 'ordinateur

afin d’entrer dans le BIOS. Cette opération réinitialise les paramétres du BIOS.



Broche de panneau avant (F_PANEL)

PWR_ON : interrupteur d’alimentation. Court-circuitez cette broche afin de
mettre sous tension.

RES : interrupteur de redémarrage. Court-circuitez cette broche afin de
redémarrer I'ordinateur sans couper I'alimentation du systeme.
PWR_LED : témoin d’alimentation. Lorsque le systéme est sous tension,
le voyant connecté s’allume.

HD_LED : témoin lumineux du disque dur. Lorsque les données sont
accessibles a partir du disque dur, le voyant connecté s’allume.

@ Broche RVB 12V (12V_RGB1)
Cette carte mere est équipée de trois broches RGB 12V a 1 broches,
qui sont utilisées afin de connecter des périphériques RGB 12V.

Base de I’'UC

<P
©

|

Lors de l'installation de 'UC, assurez-vous que votre UC utilise 'emplacement AMS5 ;

PWR_LED PWR_ON
el
TEY!

BELL,
1. T+ L=nc

HD_LED RES

[

Alignez les deux points d’alignement et I'indicateur triangulaire doré sur le bord de I'UC et de la carte mére et insérez-les pour l'installation.

ARemarque

« Lors du changement de processeur, en raison de I'architecture du processeur AM5, la configuration

du systeme peut étre effacée et le BIOS est réinitialisé a la valeur par défaut.

« Avant d’installer ou de retirer 'UC, veuillez mettre 'UC hors tension et débrancher le cordon

d’alimentation de la prise.

* Veuillez conserver le couvercle de protection de 'UC apres l'installation du processeur. Sapphire®
exige un couvercle de protection sur la base de 'UC attachée a la carte mere lorsqu’elle est

renvoyée au service aprés-vente.

« Lors de l'installation de 'UC, assurez-vous que le radiateur de 'UC soit installé et que la graisse
thermique (ou le film a changement de phase) soit appliquée correctement. Le radiateur de 'UC est

nécessaire afin d’éviter la surchauffe et maintenir la stabilité du systéme.

« Une température excessive peut sérieusement endommager 'UC et le systéme. Veillez a ce que le
systeme de refroidissement de I'UC utilisé puisse toujours fonctionner correctement afin de protéger

'UC contre la surchauffe et les brdlures.

« Si 'UC n’est pas installée, veuillez couvrir le couvercle de protection de la base de I'UC afin d’éviter

d’endommager la base.



Logements DIMM

DIMMA1 DIMMB1

CanalA Canal B

DIMMA2 DIMMB2

B e EHES on pmEm e e Eden

& Remarque

« L'emplacement DIMM de cette carte mére n’a qu’un seul clip d’oreille sur un cété. Faites attention
lorsque vous installez ou retirez le module de mémoire afin d’éviter d’endommager
'emplacement.

« Pour assurer la stabilité du systéme en mode bicanal, les modules de mémoire doivent étre du
méme type, de la méme quantité et de la méme densité.

« Lorsque la mémoire est overclockée, la stabilité et la compatibilité du module de mémoire
dépendent de I'UC et du dispositif installés.



Emplacement étendu PCI_E1~2

b PCIE5.0x 16 d
) PCIE4.0x4 q
& Remarque

« Si vous installez une carte graphique lourde et de grande taille, vous devez utiliser un outil
de support de charge auxiliaire afin de supporter son poids et d’éviter la déformation de
'emplacement et de la carte PCB de la carte graphique.

* Lorsque vous ajoutez ou retirez la carte étendue, veuillez tout d’abord éteindre et mettre
hors tension.

Interface étendue SATA_1~4

SATA_1~4 sont quatre interfaces série SATA 6Gb/s. Chaque interface peut connecter un
périphérique SATA en série

eTsTe] (S[e[e[s =
o =

SATA_1
SATA_2

Ml pnpy 00 G oOEm coe b



Interface étendue M2_1~2

M.2_1
M.2_2

En rmEm eoemEHes

Installez le module M.2 dans l’interface M.2

1. Retirez les vis du dissipateur thermique M.2 sur la carte mére et éloignez le dissipateur thermique.

2. Insérez le périphérique M.2 dans l'interface M.2 a un angle de 30 degrés et faites pivoter
le clip afin de fixer le périphérique M.2

3. Retirez le film protecteur de la semelle de dissipation thermique sous le dissipateur thermique
M.2 de la carte mére.

4. Replacez le dissipateur thermique M.2 sur la carte mere et serrez les vis.



Témoin lumineux de débogage

DIMM - Indique que le périphérique de mémoire n’a pas été détecté ou n’a pas fonctionné.

UC - Indique que 'UC n’a pas été détectée ou n’a pas fonctionné.

GPU - Indique que le périphérique de sortie d’affichage n’a pas été détecté ou n’a pas fonctionné.
BOOT - Indique que le pilote de démarrage n’a pas été détecté ou n’a pas fonctionné.

Installation des pilotes

Vous pouvez visiter le site officiel de Sapphire (https://www.sapphiretech.com), rechercher
le modéle du produit et trouver le pilote correspondant dans la liste de I'assistance
technique a télécharger.

Configuration du BIOS

e Entrez dans le BIOS : Lorsque le message d’invite « Appuyer sur DEL pour lancer la
configuration » (« Press DEL to run Setup ») apparait a I'écran lors du processus de démarrage
ou de redémarrage de I'ordinateur, appuyez sur la touche <Supprimer> ( <Delete>) afin d’entrer
dans l'interface de configuration du BIOS.

e Si le systéeme a déja démarré mais que vous souhaitez toujours entrer dans le programme de
configuration du BIOS, appuyez sur la touche <REINITIALISER> (<RESET>) du chassis afin de
redémarrer I'ordinateur ou arrétez I'ordinateur puis redémarrez-le, et répétez les étapes
ci-dessus afin d’entrer dans le BIOS.

e Dans des circonstances normales, la configuration par défaut du programme BIOS peut
répondre aux exigences d'utilisation de la plupart des scénarios. Nous vous recommandons de
ne pas modifier la configuration par défaut du programme BIOS, sauf en cas de nécessité.



Information Table of Hazardous Substance Names and Contents in the Product

Hazardous Substance Names and Contents
Component Lea | Mercury | Cadmium | Hexavalent | Polybrominated |Polybrominated| Dibutyl | Butyl benzyl | Di-(2-ethylhexyl) | Diisobutyl
Name (Pb) (Hg) (cd) Chromium biphenyls diphenyl ethers | phthalate | phthalate phthalate phthalate
(Cr(v1)) (PBBs) (PBDESs) (DBP) (BBP) (DEHP) (DIBP)
Ci;csggrgglayrd X o o 0 o 0 0 0 o o
Battery [o] o] o o] o] (o] o o (0] [¢]
H‘f&ﬂ? X ° ° o o 0 0 o 0 o

This form is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364; certain product models may not include some of the
components listed in the table.

0: Indicates that the hazardous substance content of the component complies with the limit requirements of GB/T 26572 "Limits of
Restricted Substances in Electrical and Electronic Products" and its "Amendment No. 1."

X: Indicates that the hazardous substance content of the component exceeds the limit requirements of GB/T 26572 "Limits of
Restricted Substances in Electrical and Electronic Products" and its "Amendment No. 1," but complies with the "Exception
Requirements for the Application of Restricted Substances in the Compliance Management Catalog."

Note 1: *: Circuit board assemblies include printed circuit boards and their constituent parts, such as resistors, capacitors, integrated
circuits, connectors, etc.

Note 2: The referenced environmental protection use period marking is determined based on the product's normal
operating conditions (e.g., temperature and humidity).
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Sicherheitsinformationen fiir Mainboards

Elektrische Sicherheit

- Trennen Sie das Netzteil stets vom Netz, bevor Sie das Mainboard installieren, entfernen
oder umpositionieren.

- Ziehen Sie alle Stromkabel ab, bevor Sie Komponenten (z. B. Laufwerke,
Erweiterungskarten) anschlieBen oder entfernen.

- Stellen Sie sicher, dass das System vollstandig ausgeschaltet und vom Stromnetz
getrennt ist, bevor Sie an Kabeln oder Anschliissen des Mainboards arbeiten.

- Verwenden Sie Steckdosenleisten oder Verlangerungskabel nur, wenn diese von einer
qualifizierten Elektrofachkraft zugelassen wurden — unsachgemafe Verwendung kann
die Erdung unterbrechen.

« Achten Sie darauf, dass Ihre Stromversorgung auf die richtige Spannung fiir Ihre Region
eingestellt ist. Wenn Sie sich unsicher sind, wenden Sie sich an Ihren Energieversorger.

- Versuchen Sie niemals, ein defektes Netzteil selbst zu reparieren — wenden Sie sich an
eine qualifizierte Fachkraft oder Ihren Handler.

Betriebssicherheit

- Lesen Sie alle beiliegenden Handbuicher sorgféltig durch, bevor Sie das Mainboard
installieren oder Komponenten anschlieBen.

« Uberpriifen Sie vor dem Einschalten des Systems, ob alle Kabel korrekt angeschlossen
und unbeschéadigt sind. Wenn Sie Schaden feststellen, wenden Sie sich umgehend an
Ihren Handler.

- Halten Sie Metallgegenstande (z. B. Biroklammern, Schrauben, Heftklammern) von
den Anschliissen und Schaltkreisen des Mainboards fern, um Kurzschlisse zu
vermeiden.

« Schiitzen Sie das System vor Staub, Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.
Betreiben Sie es nur auf einer stabilen, trockenen Oberflache.

- Verwenden Sie das Mainboard nur in Umgebungen mit einer Umgebungstemperatur
zwischen 10 °C und 40 °C.

Batteriesicherheit (Knopfzelle/Miinzbatterie)

- Dieses Mainboard kann eine Knopfzellenbatterie des Typs CR2032 (3 V) verwenden.
Versuchen Sie nicht, diese aufzuladen oder auseinanderzunehmen.

- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemaf3 den 6rtlichen Vorschriften. Werfen Sie sie
nicht in den Hausmiill und verbrennen Sie sie nicht.

- Halten Sie Batterien — sowohl gebrauchte als auch neue — auBBerhalb der Reichweite
von Kindern. Das Verschlucken oder Einfiihren in den Koérper kann schwere
Verletzungen oder den Tod zur Folge haben.

« Sollte eine Batterie verschluckt oder in den Korper eingefiihrt worden sein, suchen Sie
umgehend medizinische Hilfe auf oder kontaktieren Sie eine Giftnotrufzentrale.

WARNUNG: VERSCHLUCKUNGSGEFAHR
- Dieses Produkt enthalt eine Knopfzellen- oder Miinzbatterie. Das

Verschlucken kann bereits innerhalb von 2 Stunden zu schweren
inneren Verdtzungen fiihren und todlich sein.

- Halten Sie alle Batterien auBerhalb der Reichweite von Kindern.
@ Suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf, wenn eine Batterie

verschluckt oder in den Korper eingefiihrt wurde

*For versions of this Quick Installation Guide in other languages, please visit the product page at www.sapphiretech.com.



Schellinstallationsanleitung

Chipsatz

Chipsatz AMD® B850

CPU

Unterstitzt Desktopprozessoren der Serie AMD® Ryzen™ 7000
Unterstitzt Desktopprozessoren der Serie AMD® Ryzen™ 8000
Unterstitzt Desktopprozessoren der Serie AMD® Ryzen™ 9000
— Unterstiitzt AM5-Slotprozessoren

Speicher

4 Steckplatze fur DDR5-Speicher

- Unterstitzt nur DDR5-Speicher

- Bis zu 8000 MT/s (Ubertaktet)

- Héchstkapazitat fir Systemspeicher: 4 x 48 GB = 192 GB gesamt

- Unterstiitzt Zweikanal-Speichertechnologie

- Unterstltzt EXPO-Speichermodule (Extended Profiles for
Overclocking) und XMP (Extreme Memory Profiles)

Erweiterungssteckplatze

1 Steckplatz fir PCle 5.0 x16
1 Steckplatz fir PCle 4.0 x4

Audio

High-Fidelity-Dekodierungs-Chip Realtek® ALC897 (unterstiitzt bis zu 5.1 Kanéle)

Netzwerkfunktionalitat

Netzwerkcontroller Realtek® RTL8125BG

- Unterstutzt kabelgebundene 2,5-GHz-Netzwerke
Wi-Fi-6-Module

- Unterstitzt 802.11 a/b/g/n/aclax

- Unterstutzt ein Drahtlosspektrum mit 2,4 GHz / 5 GHz
- Unterstltzt Drahtloslibertragungen mit Bluetooth 5

Hintere
E/A-Schnittstellen

1 DisplayPort-Schnittstelle

1 HDMI™-Schnittstelle

4 Schnittstellen fur USB 2.0

3 Schnittstellen fir USB 3.2 Gen 2 Typ A
1 Schnittstelle fir USB 3.2 Gen 2 Typ C
1 LAN-Schnittstelle (RJ45)

2 Schnittstellen fir Wi-Fi-6-Antennen

3 Audiobuchsen

Vordere
Erweiterungsschnitt
stellen fir USB

1 Pin-Anschluss fiir USB 2.0, kann zu 2 Schnittstellen fiir USB 2.0 erweitert werden (FUSB2.0_1).
1 Pin-Anschluss fiir USB 3.2 Gen 1, kann zu 2 Schnitistellen fir USB 3.2 Gen 1 Typ A erweitert werden (FUSB3.0).
1 Pin-Anschluss fiir USB 3.2 Gen 1, kann zu 1 Schnittstelle fiir USB 3.2 Gen 1 Typ C erweitert werden (F_USC).

1 PCle 5.0 M.2, unterstitzt die Spezifikation 2280/2242

Anzeigeleuchten

Lagerung 1 PCle 4.0 M.2, untersttitzt die Spezifikation 2280/2242
4 SATA 3.0 (6 Gbit/s)
. Gelbe Anzeigeleuchte fir DIMM
Debugging- Rote Anzeigeleuchte fiir CPU

Weille Anzeigeleuchte fir GPU
Grune Anzeigeleuchte fur BOOT

Onboard-Pin-
Anschlisse/-Jumper/
-Tasten

1 Pin-Anschluss fir CPU-Lfter (CPU_FAN)

1 Pin-Anschluss fir eine Kiihlwasserpumpe (AIO_PUMP)

3 Pin-Anschlusse fir die Systemlifter (CHA_FAN1, CHA_FAN2, CHA_FAN3)
1 Pin-Anschluss vorne fiir Audio (F_AUDIO)

1 Pin-Anschluss fur Frontpanel (F_PANEL)

3 Pin-Anschlusse fiir 5-V-ARGB (5V_ARGB_1, 5V_ARGB_2, 5V_ARGB_3)
1 Pin-Anschluss fur 12-V-RGB (12V_RGB1)

1 Pin-Anschluss fur Lautsprecher (SPEAK)

1 Pin-Anschluss fir serielle Ports (COM)

1 Jumper zum Léschen des CMOS-Speichers (CLR_CMOS)

1 Pin-Anschluss fur Flash-BIOS (FL_BIOS1)

1 Pin-Anschluss fur BIOS-Brenner (JBIOS)

1 Pin-Anschluss fir Diagnosekarten (ESPI_HEADER)

GroRe des Mainboards

M-ATX-Version, 245mm x 245mm




Bedienungsanleitung fur das Mainboard ...
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Pin-Anschlusse und Jumper auf dem Mainboard

@ Stromversorgung der CPU (CPU_8P+8P)

Dieses Mainboard stellt zwei 8-Pin-Anschlusse fir die CPU-Stromversorgung
bereit. Der Sockel ist narrensicher konstruiert, sodass Sie bei der Installation nur
noch auf die Ausrichtung achten missen.

@ Stromversorgung des Mainboards (ATXPWR)

Dieses Mainboard stellt einen 24-Pin-Anschluss fiir die Stromversorgung des
Mainboards bereit. Der Sockel ist narrensicher konstruiert, sodass Sie bei der
Installation nur noch auf die Ausrichtung achten miissen.

(3 Anschluss fiir CPU-Liifter (CPU_FAN)

Dieses Mainboard stellt einen 4-Pin-Anschluss fir den CPU-Lufter bereit. Der Sockel
ist narrensicher konstruiert, sodass Sie bei der Installation nur noch auf die
Ausrichtung achten mussen. Mithilfe des Kuhlllifters mit Geschwindigkeitssteuerung
lasst sich die Temperatur der CPU und des Systems absenken, um so eine
Warmeableitung zu ermdglichen und die Stabilitat des CPU-Betriebs zu verbessern.

@ Anschluss fiir eine Kiihlwasserpumpe (AI0_PUMP)

Dieses Mainboard stellt einen 4-Pin-Anschluss fiir eine Kiihiwasserpumpe bereit. Der
Sockel ist narrensicher konstruiert, sodass Sie bei der Installation nur noch auf die
Ausrichtung achten missen. Hier wird gewohnlich die Stromversorgung der
Wasserpumpe fiir den CPU-Kiihlkérper der integrierten Wasserk(ihlung angeschlossen.

® Anschliisse fiir 5-V-ARGB (5V_ARGB_1, 5V_ARGB_2, 5V_ARGB_3)
(5V_ARGB_1, 5V_ARGB_2, 5V_ARGB_3)

Dieses Mainboard stellt drei 3-Pin-Anschlisse fir 5-V-ARGB zum AnschlieRen
von 5-V-ARGB-Geraten bereit.

® Anschliisse fiir die Systemliifter (CHA_FAN1, CHA_FAN2, CHA_FAN3)
Dieses Mainboard stellt drei 4-Pin-Anschlusse fiir die Systemlifter bereit. Der
Sockel ist narrensicher konstruiert, sodass Sie bei der Installation nur noch auf
die Ausrichtung achten mussen. Mithilfe des Kuhllifters mit
Geschwindigkeitssteuerung lasst sich die Temperatur im Gehause absenken,
wodurch dieses die Warme besser ableiten kann.

@ Frontanschluss fiir USB 3.2 Gen 1 (FUSB3.0)

Dieses Mainboard stellt einen vorderen Erweiterungs-Pin-Anschluss fiir USB 3.2
Gen 1 bereit. Dieser kann zu zwei Schnittstellen fur USB 3.2 Gen 1 Typ A erweitert
werden und ist mit USB-2.0-Geraten abwartskompatibel.




Frontanschluss fiir USB-C (F_USBC)

Dieses Mainboard stellt einen vorderen Erweiterungs-Pin-Anschluss fiir USB
3.2 Gen 1 bereit. Dieser kann zu einer Schnittstelle fiir USB 3.2 Gen 1 Typ C
erweitert werden.

® Frontanschluss fiir Audio (F_AUDIO)

Die Audioschnittstelle am Frontpanel des Gehauses kann mithilfe des
Audiokabels im Geh&use an den vorderen Pin-Anschluss fiir Audio
angeschlossen werden. Dies ermdglicht die Implementierung der Audioein und
ausgabe und weiterer Funktionen Uber die Audioschnittstelle am Frontpanel.

@9 Anschluss fiir serielle Ports (COM)

An den Pin-Anschluss fiir serielle Ports kann das Modul fiir serielle Ports
angeschlossen werden. Schlielen Sie zuerst das Datenkabel des seriellen
Moduls an den Pin-Anschluss fiir serielle Ports an und stecken Sie dann das
Modul in den freien Steckplatz an der Riickseite, um das serielle Gerat
anzuschlief3en.

@) Anschluss fiir Diagnosekarten (ESPI_HEADER)

Die Karte zur Mainboard-Diagnose kann an den Pin-Anschluss fiir Diagnosekarten
angeschlossen werden und, ausgehend von dem auf der Diagnosekarte
angezeigten Code, die Ursache fir einen Mainboard-Ausfall ermitteln.

@ Frontanschluss fiir USB 2.0 (FUSB2.0_1)
Dieses Mainboard stellt einen vorderen Erweiterungs-Pin-Anschluss fiir USB 2.0
bereit. Dieser kann zu zwei USB-2.0-Schnittstellen erweitert werden.

@ Anschluss fiir BIOS-Brenner (JBIOS)

Durch AnschlieBen des BIOS-Brenners an den Pin-Anschluss fiir
BIOS-Brenner kann ein Upgrade des Mainboard-BIOS vorgenommen
werden, wenn ein regulares BIOS-Upgrade nicht mdglich ist.

Anschluss fiir Lautsprecher (SPEAK)
Uber den Pin-Anschluss fiir Lautsprecher kann der Lautsprecher am Gehause
angeschlossen werden.

@) Jumper zum Léschen des CMOS-Speichers (CLR_CMOS)

Mit diesem Jumper kdnnen die Daten im CMOS-Speicher des Mainboards geldscht
werden. Um die CMOS-Daten zu Ischen, schalten Sie bitte zuerst den Computer
aus und ziehen Sie das Netzkabel ab. Setzen Sie dann die Jumper-Kappe 5
Sekunden lang in den CMOS-Anschluss ein, um die beiden Pins kurzzuschlie3en.
Entfernen Sie nun die Jumper-Kappe wieder und warten Sie 5 Minuten, bevor Sie
den Computer neu starten, um das BIOS aufzurufen. Durch dieses Vorgehen
werden die BIOS-Parameter zuriickgesetzt.

[--]

-]




@ Anschluss fiir Frontpanel (F_PANEL)

PWR_ON: Netzschalter. SchlieRen Sie diesen Pin-Anschluss kurz, um Ihr Gerat
PWR_LED PWR_ON

einzuschalten. e

RES: Schalter fiir Neustart. SchlieRen Sie diesen Pin-Anschluss kurz, um den 'y
Computer neu zu starten, ohne das System vollstandig herunterfahren zu miissen. rEEEN
PWR_LED: Leuchte fiir die Betriebsanzeige. Wenn das System hochgefahren wird, +1- T+ b=nc

leuchtet die angeschlossene Leuchte auf. HD_LED RES

HD_LED: Anzeigeleuchte fiir Festplattenbetrieb. Wenn Daten von der Festplatte
abgerufen werden, leuchtet die angeschlossene Leuchte auf.

@ Anschluss fiir 12-V-RGB (12V_RGB1)

Dieses Mainboard stellt drei 1-Pin-Anschlisse fiir 12-V-RGB zum E
Anschliefen von 12-V-RGB-Geraten bereit.

CPU-Basis

B
©
N

©J

Achten Sie bei der Installation der CPU darauf, dass Sie dafiir den AM5-Steckplatz verwenden.
Bringen Sie die beiden Ausrichtungspunkte und die goldene Dreiecksanzeige am Rand der CPU und am Mainboard in
Ubereinstimmung und setzen Sie sie ein, um die CPU zu installieren.

& Hinweise

* Bei einem Wechsel des Prozessors kann die Systemkonfiguration, bedingt durch die Architektur des
AMS5-Prozessors, geléscht werden, und das BIOS wird auf die Werkseinstellung zuriickgesetzt.

* Schalten Sie bitte den Computer aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie
die CPU installieren oder entfernen.

» Bewahren Sie nach der Installation des Prozessors bitte die Schutzabdeckung der CPU auf.
Sapphire® verlangt, dass sich bei einer Rlickgabe des Gerats an den Kundendienst eine
Schutzabdeckung auf der auf dem Mainboard befestigten CPU-Basis befindet.

» Achten Sie bei der Installation der CPU bitte darauf, dass der CPU-Kiihler installiert und die
Temperaturleitpaste (oder der Phase-Change-Film) korrekt angebracht wird. Der CPU-Kdihler ist
erforderlich, um eine Uberhitzung zu vermeiden und das System stabil zu halten.

* Zu hohe Temperaturen kénnen die CPU und das System ernsthaft beschadigen. Sorgen Sie dafiir,
dass das verwendete CPU-Kuhlsystem zu jeder Zeit ordnungsgemaf arbeiten kann, um die CPU
vor Uberhitzung und Brand zu schiitzen.

» Wird die CPU nicht installiert, lassen Sie bitte die Schutzabdeckung auf der CPU-Basis, um diese
vor Beschadigungen zu schutzen.



DIMM-Steckplatze

DIMMA1 DIMMB1

Kanal A Kanal B

DIMMA2 DIMMB2
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A Hinweise

« Die DIMM-Steckplatze dieses Mainboards besitzen jeweils nur an einem Ende eine Klemme.
Gehen Sie bei der Installation oder Entfernung des Speichermoduls vorsichtig vor, um
Beschadigungen am Steckplatz zu vermeiden.

* Um im Zweikanalmodus die Systemstabilitat sicherzustellen, missen die Speichermodule in der
Art, der SpeichergréfRe und der Speicherdichte Ubereinstimmen.

« Im Falle einer Ubertaktung des Speichers hangen Stabilitat und Kompatibilitit des
Speichermoduls von der installierten CPU und dem Gerét ab.



Erweiterungssteckplatze PCI_E1...2

.P PCIE5.0x 16 rCIj%
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b PCIE 4.0 x 4

A Hinweise

» Wenn Sie eine groRe und schwere Grafikkarte installieren, ist es erforderlich, einen
Hilfstrager zu verwenden, der diese Last tragt, um eine Verformung von Steckplatz und
Grafikkarte zu verhindern.

» Wenn Sie die Erweiterungskarte einsetzen oder entfernen wollen, fahren Sie bitte zuerst
den Computer herunter und schalten Sie ihn aus.

Erweiterungsschnittstellen SATA_1...4

ei SATA_1...4 handelt es sich um vier 6 Gbit/s schnelle serielle SATA-Schnittstellen.B An
jede Schnittstelle kann ein serielles SATA-Gerat angeschlossen werden.

o

o W

SATA 1

SATA_4-




Erweiterungsschnittstellen M2_1...2

M.2_1
M.2_2
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Installieren Sie das M.2-Modul an einer M.2-Schnittstelle.

1. Entfernen Sie auf dem Mainboard die Schrauben am M.2-Kihlkérper und nehmen Sie diesen ab.

®
1

2. Setzen Sie das M.2-Geréat in einem 30°-Winkel in die M.2-Schnittstelle ein und drehen Sie die
Klemme, um das M.2-Gerat zu verriegeln.

3. Entfernen Sie den Schutzfilm fiir das Warmeleitpad unter dem M.2-Kiihlkorper des Mainboards.
4. Setzen Sie den M.2-Kuhlkérper wieder auf dem Mainboard ein und ziehen Sie die Schrauben an.



Onboard-Debugging-Anzeigeleuchten
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DIMM - Zeigt an, dass das Speichergerat nicht erkannt wurde oder nicht starten konnte.
CPU - Zeigt an, dass die CPU nicht erkannt wurde oder nicht starten konnte.

GPU - Zeigt an, dass das Anzeigegerat nicht erkannt wurde oder nicht starten konnte.
BOOT - Zeigt an, dass der Boot-Treiber nicht erkannt wurde oder nicht starten konnte.

Treiberinstallation

Um einen Treiber zu finden, gehen Sie auf die offizielle Sapphire-Website
(https://www.sapphiretech.com) und suchen Sie nach dem Produktmodell. Den
entsprechenden Treiber finden Sie in der Liste fur den technischen Support; dort kdnnen Sie
ihn dann herunterladen.

BIOS-Setup

e Rufen Sie das BIOS wie folgt auf: Wenn beim Computerstart oder neustart die Aufforderung
,Press DEL to run Setup” auf dem Bildschirm erscheint, driicken Sie auf die Taste ,Entf*, um
die Schnittstelle fiir das BIOS-Setup aufzurufen.

e Wenn Sie das BIOS-Setup-Programm aufrufen méchten, nachdem das System bereits
gestartet ist, driicken Sie auf die <RESET>-Taste am Gehause, um den Computer neu zu
starten, oder fahren Sie den Computer herunter und starten Sie ihn dann erneut. Wiederholen
Sie anschlieRend die vorstehend genannten Schritte, um das BIOS aufzurufen.

e Unter normalen Umstanden erfiillt das standardmaRige BIOS-Setup die
Benutzeranforderungen fiir die meisten Szenarien. Es wird empfohlen, die
Werkseinstellungen im BIOS-Setup nur zu &ndern, wenn es unbedingt notwendig ist.



Information Table of Hazardous Substance Names and Contents in the Product

Hazardous Substance Names and Contents
Component Lea | Mercury | Cadmium | Hexavalent | Polybrominated |Polybrominated| Dibutyl | Butylbenzyl | Di-(2-ethylhexyl) | Diisobutyl
Name (Pb) (Hg) (cd) Chromium biphenyls diphenyl ethers | phthalate | phthalate phthalate phthalate
(Cr(v1)) (PBBs) (PBDESs) (DBP) (BBP) (DEHP) (DIBP)
Ci;csggrgglay'd X o 0 0 o 0 0 o 0 o
Battery [o] (0] o o] o] o] o o o [¢]
H‘f&"&? X ° 0 o o 0 0 o 0 o

This form is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364; certain product models may not include some of the
components listed in the table.

0: Indicates that the hazardous substance content of the component complies with the limit requirements of GB/T 26572 "Limits of
Restricted Substances in Electrical and Electronic Products" and its "Amendment No. 1."

X: Indicates that the hazardous substance content of the component exceeds the limit requirements of GB/T 26572 "Limits of
Restricted Substances in Electrical and Electronic Products" and its "Amendment No. 1," but complies with the "Exception
Requirements for the Application of Restricted Substances in the Compliance Management Catalog."

Note 1: *: Circuit board assemblies include printed circuit boards and their constituent parts, such as resistors, capacitors, integrated
circuits, connectors, etc.

Note 2: The referenced environmental protection use period marking is determined based on the product's normal
operating conditions (e.g., temperature and humidity).
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Informacién de seguridad para placas madre

Seguridad eléctrica

« Desconecte siempre la fuente de alimentacién antes de instalar, quitar o mover la
placa madre.

« Desconecte todos los cables de energia antes de conectar o retirar cualquier
componente (por ejemplo, discos, tarjetas de expansion).

- Asegurese de que el sistema esté completamente apagado y desconectado antes de
trabajar con cables o conectores de la placa madre.

- Use solo extensiones o regletas aprobadas por un electricista calificado; el uso
incorrecto puede afectar la conexién a tierra.

- Verifique que la fuente de alimentacion esté ajustada al voltaje correcto para su
region. Consulte a su proveedor de electricidad si tiene dudas.

« No intente reparar una fuente dafada por su cuenta — contacte a un técnico
calificado o a su distribuidor.

Seguridad operativa

« Lea detenidamente todos los manuales incluidos antes de instalar la placa madre o
conectar componentes.

- Antes de encender el sistema, verifique que todos los cables estén bien conectados
y no presenten danos. Si encuentra alguno, contacte de inmediato a su distribuidor.

- Mantenga objetos metalicos (como clips, tornillos, grapas) alejados de los
conectores y circuitos para evitar cortocircuitos.

- Proteja el sistema del polvo, la humedad y las temperaturas extremas. Uselo solo
sobre una superficie estable y seca.

« Use la placa madre solo en ambientes con temperaturas entre 10 °Cy 40 °C.

- Si encuentra problemas técnicos, consulte a un técnico calificado o contacte a su
distribuidor.

Seguridad de la bateria (boton/moneda)

« Esta placa madre puede utilizar una bateria tipo botén CR2032 de 3 V. No intente
cargarla ni desarmarla.

« Deseche las baterias usadas segun la normativa local. No las tire a la basura ni las
queme.

- Mantenga las baterias — usadas o nuevas — fuera del alcance de los nifios. Ingerirlas o
introducirlas en el cuerpo puede causar lesiones graves o la muerte.

- Si se ingiere una bateria o se introduce en el cuerpo, busque atencién médica
inmediata o contacte un centro de control de intoxicaciones.

ADVERTENCIA: PELIGRO DE INGESTION

- Este producto contiene una bateria de botén o tipo moneda.
Ingerirla puede causar quemaduras internas graves en tan solo 2
horas y ser mortal.

@ » Mantenga todas las baterias fuera del alcance de los nifios. Busque
atencién médica de inmediato si se ingiere o introduce.

*For versions of this Quick Installation Guide in other languages, please visit the product page at www.sapphiretech.com.



Guia de instalacién rapida

Conjunto de chips

Chipset AMD® B850

CPU

Compatibilidad con los procesadores de sobremesa AMD® Ryzen™ serie 7000
Compatibilidad con los procesadores de sobremesa AMD® Ryzen™ serie 8000
Compatibilidad con los procesadores de sobremesa AMD® Ryzen™ serie 9000
- Soporta procesadores de ranura AM5

Memoria

4 ranuras de memoria DDR5

- SOlo admite memoria DDR5

- Hasta 8000 MT/s (OC)

- Capacidad maxima de memoria del sistema: 48GB * 4 Total 192GB

- Soporta tecnologia de memoria de doble canal

- Médulo de memoria compatible con perfiles ampliados para
overclocking (EXPO) y perfiles de memoria extrema (XMP)

Ranura extendida

1 ranura PCIE 5.0 x16
1 ranura PCIE 4.0 x4

Audio

Chip de descodificacion de alta fidelidad Realtek® ALC897 (admite hasta 5.1 canales)

Funcién de red

Controlador de red Realtek® RTL8125BG

- Admite red cableada 2,5G

Médulo Wi-Fi 6

- Admite 802.11 a/b/g/n/ac/ax

- Admite el espectro inalambrico de 2,4 GHz/5 GHz
- Admite transmision inalambrica Bluetooth 5

Interfaz 10 trasera

1 interfaz DisplayPort

1 interfaz HDMI™

4 interfaces USB 2.0

3 interfaces USB 3.2 GEN2 Tipo-A
1 interfaz USB 3.2 GEN2 Tipo-C

1 interfaz LAN (RJ45)

2 interfaces WiFi de 6 antenas

3 tomas de audio

Interfaz frontal USB
extendida

1 clavija USB 2.0 puede ampliar 2 interfaces USB 2.0 (FUSB2.0_1)
1 clavija USB 3.2 Gen 1 puede ampliar 2 interfaces USB 3.2 Gen 1 Tipo-A (FUSB3.0)
1 clavija USB 3.2 Gen 1 puede ampliar 1 interfaz USB 3.2 Gen 1 Tipo-C (F_USC)

Almacenamiento

1 PCIE 5.0 M.2 compatible con la especificacion 2280/2242
1 PCIE 4.0 M.2 compatible con la especificacion 2280/2242
4 SATA 3.0 6GB/s

Luz indicadora de
depuracion

DIMM luz indicadora amarilla
CPU luz indicadora roja
GPU luz indicadora blanca
BOOT luz indicadora verde

Puente de clavijas
a bordo con botén

1 clavija del ventilador de la CPU (CPU_FAN)

1 clavija de la bomba de refrigeracién por agua (AIO_PUMP)

3 clavijas de ventilador del sistema (CHA_FAN1, CHA_FAN2, CHA_FAN3)
1 clavija de audio frontal (F_AUDIO)

1 clavija del panel frontal (F_PANEL)

3 clavijas ARGB de 5V (5V_ARGB_1, 5V_ARGB_2, 5V_ARGB_3)
1 clavija RGB de 12V (12V_RGB1)

1 clavija de altavoz (SPEAK)

1 clavija de puerto serie (COM)

1 puente de borrado CMOS (CLR_CMOS)

1 clavija Flash BIOS (FL_BIOS1)

1 clavija del grabador BIOS (JBIOS)

1 clavija de la tarjeta de diagnéstico (ESPI_HEADER)

Tamario de la placa base

Version MATX 245mm x 245mm
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Clavijas y puentes de la placa base

@ Fuente de alimentacion de la CPU (CPU_8P+8P)

Esta placa base proporciona dos clavijas de 8 pines para la alimentacion de la CPU.
El zdcalo tiene un disefio a prueba de tontos, es necesario prestar atencion a la
direccion durante la instalacion.

@ Fuente de alimentacion de la placa base (ATXPWR)

Esta placa base dispone de una clavija de alimentacion de 24 patillas. El z6calo
tiene un disefio a prueba de tontos, es necesario prestar atencion a la direccion
durante la instalacion.

® Clavija del ventilador de la CPU (CPU_FAN)

Esta placa base proporciona una clavija de ventilador de CPU de 4 patillas. El zocalo
tiene un disefio a prueba de tontos, es necesario prestar atencion a la direccion
durante la instalacion. El ventilador de refrigeracion con funcién de control de velocidad
puede reducir la temperatura de la CPU y del sistema para lograr la funcion de
disipacion del calor y mejorar la estabilidad del funcionamiento de la CPU.

@ Clavija de la bomba de refrigeracion por agua (AIO_PUMP)

Esta placa base proporciona una clavija de 4 patillas para la bomba de refrigeracion por agua.
El zécalo tiene un disefio a prueba de manipulacion, es necesario prestar atencion a la
direccion durante la instalacion. Esta clavija se utiliza para conectar el conector de alimentacion
de la bomba de agua del radiador de la CPU de refrigeracion por agua integrada.

(® Pines ARGB de 5V (5V_ARGB_1, 5V_ARGB_2, 5V_ARGB_3)
Esta placa base proporciona tres clavijas ARGB de 5 V' y 3 patillas, que se utilizan para
conectar dispositivos ARGB de 5 V.

® Clavijas del ventilador del sistema (CHA_FAN1, CHA_FAN2, CHA_FAN3)

Esta placa base proporciona tres clavijas de ventilador de sistema de 4 pines. El zécalo
tiene un disefio a prueba de tontos, es necesario prestar atencion a la direccion durante
la instalacion. El ventilador de refrigeracion con funcion de control de velocidad puede
reducir la temperatura en el interior del chasis y ayudar a este a disipar el calor.

@ Clavija USB 3.2 Genf1 frontal (FUSB3.0)

Esta placa base proporciona una clavija frontal USB 3.2 Gen 1 extendida, que puede
ampliarse en dos interfaces USB 3.2 Gen 1 Tipo-Ay es compatible con dispositivos
USB 2.0.

]




Clavija USB C frontal (F_USBC)
Esta placa base proporciona un pin frontal USB 3.2 Gen 1 extendido, que puede
ampliarse en una interfaz USB 3.2 Gen1 Tipo-C.

® Clavija de audio frontal (F_AUDIO)

La interfaz de audio del panel frontal del chasis puede conectarse a la clavija de
audio frontal mediante el cable de audio del interior del chasis, lo que le permite
implementar la entrada/salida de audio y otras funciones mediante la interfaz de
audio del panel frontal.

Clavija del puerto serie (COM)

La clavija del puerto serie se puede utilizar para conectar el médulo del puerto
serie. En primer lugar, conecte el cable de datos del médulo del puerto serie a la
clavija del puerto serie y, a continuacion, fiie el mddulo en la ranura vacia del
panel trasero del chasis para conectar el dispositivo del puerto serie.

(D Clavija de la tarjeta de diagnéstico (ESPI_HEADER)

La clavija de la tarjeta de diagnéstico se puede utilizar para conectar la tarjeta
de diagndstico de la placa base y analizar la causa de falla de la placa base
basandose en el cddigo que aparece en la tarjeta de diagndstico.

@ Clavija USB 2.0 frontal (FUSB2.0_1)
Esta placa base proporciona una clavija frontal USB 2.0 extendida, que puede
ampliarse a dos interfaces USB 2.0.

@ Clavija del grabador de la BIOS (JBIOS )

La clavija del grabador de la BIOS puede utilizarse para actualizar la BIOS de
la placa base conectando el grabador de la BIOS cuando no es posible
actualizar la BIOS normal.

Clavija del altavoz (SPEAK)
La clavija del altavoz se puede utilizar para conectar el altavoz en el chasis.

(@ Puente de borrado CMOS (CLR_CMOS)

Este puente puede utilizarse para borrar los datos de la memoria CMOS de la placa
base. Si necesita borrar los datos de la CMOS, apague el ordenador y desenchufe
primero el cable de alimentacion, inserte la tapa del puente en la clavija de la CMOS
para cortocircuitar los dos pines durante 5 segundos, después retire la tapa del puente
y espere 5 minutos antes de reiniciar el ordenador para entrar en la BIOS. Esta
operacion restablecera los parametros de la BIOS.

[--]
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Clavija del panel frontal (F_PANEL)

PWR_ON: interruptor de encendido. Cortocircuite esta clavija para encender.
RES: interruptor de reinicio. Cortocircuite esta clavija para reiniciar la computadora
sin cortar la alimentacion del sistema.

PWR_LED: luz indicadora de alimentacion. Cuando el sistema esté encendido, se
encendera la luz de conectado.

HD_LED: luz indicadora del disco duro. Cuando se acceda a los datos desde el
disco duro, se encendera la luz de conectado.

(@ Clavija RGB de 12V (12V_RGB1)
Esta placa base proporciona tres clavijas RGB de 12V y 1 patillas, que se utilizan
para conectar dispositivos RGB de 12 V.

Base de CPU
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©
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Cuando instale la CPU, asegurese de que utiliza la ranura AMS5;

PWR_LED PWR_ON
pull Kt
I

AELL
+T- T+ L=nc

HD_LED RES

[

Alinee los dos puntos de alineacion y un indicador triangular dorado en el borde de la CPU y la placa base e insértelos para

su instalacion.

O Aviso

* Al cambiar el procesador, debido a la arquitectura del procesador AM5, la configuracion del
sistema puede borrarse y la BIOS se restablece a los valores predeterminados.
* Antes de instalar o extraer la CPU, apague la alimentacion y desenchufe el cable de

alimentacion de la toma.

+ Conserve la cubierta protectora de la CPU después de instalar el procesador. Sapphire® exige
que se cologue una cubierta protectora en la base de la CPU unida a la placa base cuando se

devuelva al servicio posventa.

» Cuando instale la CPU, asegurese de que el radiador de la CPU estd instalado y de que la
grasa térmica (o pelicula de cambio de fase) esta aplicada correctamente. El radiador de la
CPU es necesario para evitar el sobrecalentamiento y mantener la estabilidad del sistema.

» Una temperatura excesiva puede dafar seriamente la CPU y el sistema. Por favor, asegurese
de que el sistema de refrigeracion de la CPU utilizado puede funcionar siempre correctamente

para proteger la CPU de sobrecalentamientos y quemaduras.

* Sila CPU no esta instalada, cubra la tapa protectora de la base de la CPU para evitar dafios

en la base.



Ranura DIMM

DIMMA1 DIMMB1

Canal A Canal B

DIMMA2 DIMMB2

A Aviso

« La ranura DIMM de esta placa base solo tiene clip de oreja de un solo lado. Tenga cuidado al
instalar o extraer el médulo de memoria para evitar dafios en la ranura.

« Para garantizar la estabilidad del sistema en modo de doble canal, los médulos de memoria
deben ser del mismo tipo, cantidad y densidad.

» Cuando la memoria se somete a overclocking, la estabilidad y la compatibilidad del médulo de
memoria dependen de la CPU y del dispositivo instalados.



Ranura extendida PCI_E1~2

b PCIE5.0x 16 d
b PCIE4.0x4 q
& Aviso

« Si instala una tarjeta grafica grande y pesada, debera utilizar una herramienta auxiliar de soporte de
carga para soportar su peso y evitar que la ranura y la PCB de la tarjeta grafica se deformen.
» Cuando afiada o retire la tarjeta extendida, por favor, apague y desconecte primero la alimentacion.

Interfaz extendida SATA_1~4

SATA_1~4 son cuatro interfaces serie SATA 6Gb/s. Cada interfaz puede conectar un
dispositivo SATA serie.

SATA_1
SATA 2

Edempnpy 60 60 fOEm eaembden




Interfaz extendida M2_1~2

M.2_1
M.2_2

Instale el médulo M.2 en la interfaz M.2

1. Retire los tornillos del disipador de calor M.2 de la placa base y aléjelo.

®
]

2. Inserte el dispositivo M.2 en la interfaz M.2 en un angulo de 30 grados y gire el clip para fijar
el dispositivo M.2

3. Retire la pelicula protectora de la almohadilla térmica situada bajo el disipador de calor
M.2 de la placa base.

4. Vuelva a colocar el disipador de calor M.2 en la placa base y apriete los tornillos.



Indicador luminoso de depuracion a bordo
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DIMM - Indica que no se ha detectado el dispositivo de memoria o que no ha funcionado.

CPU - Indica que no se ha detectado la CPU o que no ha funcionado.

GPU - Indica que no se ha detectado el dispositivo de salida de pantalla o que no ha funcionado.
BOOT - Indica que no se ha detectado el controlador de arranque o que no ha funcionado.

Instalacion del controlador

Puede visitar el sitio web oficial de Sapphire (https://www.sapphiretech.com), buscar el
modelo del producto y encontrar el controlador correspondiente en la lista de soporte
técnico para su descarga.

Configuracion de la BIOS

e Entre en la BIOS: Cuando aparezca en pantalla el mensaje "Press DEL to run Setup” (Pulse
SUPR para ejecutar la configuracion) durante el proceso de arranque o reinicio de la
computadora, pulse la tecla <Supr> para entrar en la interfaz de configuracién de la BIOS.

e Si el sistema ya se ha iniciado pero aun desea entrar en el programa de configuracion de la
BIOS, pulse la tecla <RESET> del chasis para reiniciar la computadora o apague la
computadora y reiniciela a continuacion, y repita los pasos anteriores para entrar en la BIOS.

e En circunstancias normales, la configuraciéon predeterminada del programa de la BIOS puede
satisfacer los requisitos de uso de la mayoria de situaciones. Se recomienda no cambiar la
configuracion por defecto de la BIOS a menos que sea necesario.



Information Table of Hazardous Substance Names and Contents in the Product

Hazardous Substance Names and Contents
Component Lea | Mercury | Cadmium | Hexavalent | Polybrominated |Polybrominated| Dibutyl | Butylbenzyl | Di-(2-ethylhexyl) | Diisobutyl
Name (Pb) (Hg) (cd) Chromium biphenyls diphenyl ethers | phthalate | phthalate phthalate phthalate
(Cr(v1)) (PBBs) (PBDESs) (DBP) (BBP) (DEHP) (DIBP)
Ci;csggrgglay'd X o 0 0 o 0 0 0 o o
Battery [o] (o] o o] o] (o] o o (0] [¢]
H‘f&"&? X ° 0 ° o 0 0 o 0 o

This form is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364; certain product models may not include some of the
components listed in the table.

0: Indicates that the hazardous substance content of the component complies with the limit requirements of GB/T 26572 "Limits of
Restricted Substances in Electrical and Electronic Products" and its "Amendment No. 1."

X: Indicates that the hazardous substance content of the component exceeds the limit requirements of GB/T 26572 "Limits of
Restricted Substances in Electrical and Electronic Products" and its "Amendment No. 1," but complies with the "Exception
Requirements for the Application of Restricted Substances in the Compliance Management Catalog."

Note 1: *: Circuit board assemblies include printed circuit boards and their constituent parts, such as resistors, capacitors, integrated
circuits, connectors, etc.

Note 2: The referenced environmental protection use period marking is determined based on the product's normal
operating conditions (e.g., temperature and humidity).
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Informazioni di Sicurezza per Schede Madri

Sicurezza Elettrica

« Scollega sempre |'alimentazione dalla presa prima di installare, rimuovere o
spostare la scheda madre.

« Scollega tutti i cavi di alimentazione prima di collegare o scollegare componenti
(es. dischi, schede di espansione).

- Assicurati che il sistema sia completamente spento e scollegato prima di
intervenire su cavi o connettori della scheda madre.

- Usa solo ciabatte elettriche o prolunghe approvate da un elettricista qualificato; un
uso improprio pud compromettere la messa a terra.

- Verifica che I'alimentatore sia impostato sulla tensione corretta per la tua area
geografica. Se non sei sicuro, contatta il tuo fornitore di energia.

+ Non tentare di riparare un alimentatore danneggiato — contatta un tecnico
qualificato o il tuo rivenditore.

Sicurezza Operativa

- Leggi attentamente tutti i manuali forniti prima di installare la scheda madre o
collegare componenti.

- Prima di accendere il sistema, controlla che tutti i cavi siano correttamente
collegati e non danneggiati. In caso di danni, contatta subito il rivenditore.

- Tieni oggetti metallici (es. graffette, viti, punti metallici) lontani dai connettori e
dai circuiti della scheda madre per evitare cortocircuiti.

« Proteggi il sistema da polvere, umidita e temperature estreme. Usalo solo su una
superficie stabile e asciutta.

- Utilizza la scheda madre solo in ambienti con temperatura tra 10°C e 40°C.
« Se riscontri problemi tecnici, contatta un tecnico qualificato o il rivenditore.

Sicurezza della Batteria (Pila a Bottone / Pila a Moneta)

- Questa scheda madre puo utilizzare una batteria a bottone CR2032 da 3V. Non
tentare di caricarla o smontarla.

« Smaltisci le batterie usate secondo le normative locali. Non gettarle nei rifiuti
domestici né incenerirle.

- Tieni tutte le batterie — nuove o usate — fuori dalla portata dei bambini.
Lingestione o l'inserimento nel corpo puo causare gravi lesioni o morte.

- Se una batteria viene ingerita o inserita nel corpo, cerca immediatamente
assistenza medica o contatta un centro antiveleni.

ATTENZIONE: PERICOLO DI INGESTIONE

- Questo prodotto contiene una pila a bottone o a moneta.

Lingestione puo causare gravi ustioni interne in sole 2 ore
e puo essere fatale.

- Tieni tutte le batterie fuori dalla portata dei bambini.
@ In caso di sospetta ingestione o inserimento, richiedi

immediata assistenza medica.

*For versions of this Quick Installation Guide in other languages, please visit the product page at www.sapphiretech.com.



Guida rapida di installazione

Chipset

Chipset AMD® B850

CPU

Supporta i processori desktop AMD® Ryzen™ Serie 7000
Supporta i processori desktop AMD® Ryzen™ Serie 8000
Supporta i processori desktop AMD® Ryzen™ Serie 9000
- Supporta processori con slot AM5

Memoria

4 slot di memoria DDR5

- Supporta solo la memoria DDR5

- Fino a 8000 MT/s (OC)

- Capacita massima della memoria di sistema: 48 GB * 4 Totale 192 GB

- Supporta la tecnologia di memoria a doppio canale

- Supporta il modulo di memoria EXPO (Extended Profiles for
Overclocking) e i profili di memoria XMP (Extreme Memory Profiles)

Slot esteso

1 slot PCIE 5.0 x16
1 slot PCIE 4.0 x4

Audio

Chip di decodifica ad alta fedelta Realtek® ALC897 (supporta fino a 5.1 canali)

Funzione di rete

Controller di rete Realtek® RTL8125BG

- Supporta la rete cablata 2.5G

modulo Wi-Fi 6

- Supporta 802.11 a/b/g/n/ac/ax

- Supporta lo spettro wireless 2,4 GHz/5 GHz

- Supporta la trasmissione wireless Bluetooth 5

Interfaccia 10
posteriore

1 interfaccia DisplayPort

1 interfaccia HDM|™

4 interfacce USB 2.0

3 interfacce USB 3.2 GEN2 Tipo-A
1 interfaccia USB 3.2 GEN2 Tipo-C
1 interfaccia LAN (RJ45)

2 interfacce WiFi 6 antenne

3 jack audio

Interfaccia estesa
USB anteriore

1 pin USB 2.0 pud espandere 2 interfacce USB 2.0 (FUSB2.0_1)
1 pin USB 3.2 Gen 1 pud espandere 2 interfacce USB 3.2 Gen 1 Tipo-A (FUSB3.0)
1 pin USB 3.2 Gen 1 pud espandere 1 interfaccia USB 3.2 Gen 1 Tipo-C (F_USC)

1 PCIE 5.0 M.2 supporta le specifiche 2280/2242

Magazzino 1 PCIE 4.0 M.2 supporta le specifiche 2280/2242
4 SATA 3.0 da 6 GB/s
Spia gialla DIMM

Spia di debug Spia rossa CPU

Spia bianca GPU
Spia verde BOOT

Pin forniti Pulsante
Jumper

1 pin della ventola della CPU (CPU_FAN)

1 pin della pompa di raffreddamento ad acqua (AIO_PUMP)
3 pin della ventola di sistema (CHA_FAN1, CHA_FAN2, CHA_FAN3)
1 pin audio anteriore (F_AUDIO)

1 pin del pannello frontale (F_PANEL)

3pinARGB a5V (5V_ARGB_1, 5V_ARGB_2, 5V_ARGB_3)
1 pin RGB da 12 V (12V_ RGB1)

1 pin dell'altoparlante (SPEAK)

1 pin della porta seriale (COM)

1 jumper di cancellazione CMOS (CLR_CMOS)

1 pin Flash BIOS (FL_BIOS1)

1 pin del masterizzatore BIOS (JBIOS)

1 pin della scheda diagnostica (ESPI_HEADER)

Dimensioni della
scheda madre

Versione MATX 245mm x 245mm
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Pin e jumper della scheda madre

@ Alimentazione CPU (CPU_8P+8P)

Questa scheda madre fornisce due connettori di alimentazione della
CPU a 8 pin. La presa ha un design a prova di errore, € necessario
prestare attenzione alla direzione durante l'installazione.

2 Alimentazione della scheda madre (ATXPWR)

Questa scheda madre fornisce un connettore di alimentazione della
scheda madre a 24 pin. La presa ha un design a prova di errore, &
necessario prestare attenzione alla direzione durante l'installazione.

3 Pin della ventola della CPU (CPU_FAN)

Questa scheda madre fornisce un connettore della ventola della CPU a 4 pin. La
presa ha un design a prova di errore, & necessario prestare attenzione alla direzione
durante l'installazione. La ventola di raffreddamento con funzione di controllo della
velocita puo ridurre la temperatura della CPU e del sistema per ottenere la funzione
di dissipazione del calore e migliorare la stabilita del funzionamento della CPU.

@ Pin della pompa di raffreddamento ad acqua (AIO_PUMP)

Questa scheda madre fornisce due connettori della pompa di raffreddamento
ad acqua a 4 pin. La presa ha un design a prova di errore, & necessario
prestare attenzione alla direzione durante l'installazione. Questo pin viene
utilizzato per collegare il connettore di alimentazione della pompa per il
raffreddamento dell'acqua del radiatore integrato della CPU.

® Pin ARGB a 5V (5V_ARGB_1, 5V_ARGB_2, 5V_ARGB_3)
Questa scheda madre dispone di tre connettori ARGB a 3 pinda 5V,
utilizzati per collegare dispositiviARGB a 5 V.

® Pin della ventola di sistema (CHA_FAN1, CHA_FAN2, CHA_FAN3)
Questa scheda madre fornisce tre connettori per la ventola di sistema a 4 pin.
La presa ha un design a prova di errore, € necessario prestare attenzione alla
direzione durante l'installazione. La ventola di raffreddamento con funzione di
controllo della velocita pud ridurre la temperatura all'interno dello chassis e
aiutare lo chassis a dissipare il calore.

@ Pin anteriore USB 3.2 Gen1 (FUSB3.0)

Questa scheda madre offre un pin esteso USB 3.2 Gen 1 anteriore, che pud
essere esteso in due interfacce USB 3.2 Gen 1 Tipo-A ed & retrocompatibile
con i dispositivi USB 2.0.

]




Pin USB C anteriore (F_USBC)
Questa scheda madre fornisce un pin esteso USB 3.2 Gen 1 anteriore, che
puo essere esteso in un'interfaccia USB 3.2 Gen1 Tipo-C.

® Pin audio anteriore (F_AUDIO)

L'interfaccia audio sul pannello frontale dello chassis puo essere collegata al
pin audio anteriore attraverso il cavo audio all'interno dello chassis,
consentendo di implementare l'ingresso/uscita audio e altre funzioni
attraverso l'interfaccia audio sul pannello frontale.

Pin della porta seriale (COM)

Il pin della porta seriale pud essere usato per collegare il modulo della porta
seriale. Collegare prima il cavo dati del modulo della porta seriale al pin della
porta seriale, quindi fissare il modulo nello slot vuoto sul pannello posteriore
dello chassis per collegare il dispositivo della porta seriale.

@ Pin della scheda diagnostica (ESPI_HEADER)

Il pin della scheda diagnostica pud essere utilizzato per collegare la scheda
diagnostica della scheda madre e analizzare la causa del guasto della scheda
madre in base al codice visualizzato sulla scheda diagnostica.

@ Pin USB 2.0 anteriore (FUSB2.0_1)
Questa scheda madre fornisce un pin esteso USB 2.0 anteriore, che puo
essere esteso in due interfacce USB 2.0.

@ Pin del masterizzatore BIOS (JBIOS)

Il pin del masterizzatore BIOS puo essere utilizzato per aggiornare il BIOS
della scheda madre collegando il masterizzatore BIOS quando non &
possibile aggiornare il BIOS normale.

Pin dell'altoparlante (SPEAK)
Il pin dell'altoparlante pud essere utilizzato per collegare I'altoparlante allo
chassis.

@ Jumper di cancellazione CMOS (CLR_CMOS)

Questo jumper pud essere usato per cancellare i dati nella memoria CMOS della scheda
principale. Se & necessario cancellare i dati CMOS, spegnere il computer e scollegare il
cavo di alimentazione, inserire il cappuccio del jumper nel pin CMOS per cortocircuitare i
due pin per 5 secondi, quindi rimuovere il cappuccio del jumper e attendere 5 minuti
prima di riavviare il computer per accedere al BIOS. Questa operazione ripristina i
parametri del BIOS.




Pin del pannello frontale (F_PANEL)
PWR_ON: interruttore di alimentazione. Cortocircuitare questo pin per

l'accensione. PWR_LED PWR_ON
RES: interruttore di riavvio. Cortocircuitare questo pin per riavviare il L b
computer senza interrompere I'alimentazione del sistema. ‘ ‘ ‘ *
PWR_LED: spia di alimentazione. Quando il sistema & acceso, la spia f T T T T
collegata si accende. 1. T+ bE=nc

HD_LED: spia del disco rigido. Quando si accede ai dati dal disco rigido, la HDLED  RES

spia collegata si accende.

@ Pin RGB da 12 V (12V_RGB1)
Questa scheda madre dispone di tre connettori RGB a 1 pin da 12V, E

utilizzati per collegare dispositivi RGB a 12 V.

Base della CPU

<P
©

|© ©}

Quando si installa la CPU, accertarsi che la CPU utilizzi lo slot AM5; .
Far corrispondere i due punti di allineamento e un indicatore a triangolo dorato che si trova sul bordo della CPU e della scheda
madre e inserirli in sede per l'installazione.

& Notifica

» Quando si cambia il processore, a causa dell'architettura del processore AM5, la configurazione del
sistema pud essere cancellata e il BIOS viene ripristinato ai valori predefiniti.

« Prima di installare o rimuovere la CPU, spegnere I'alimentazione e scollegare il cavo di
alimentazione dalla presa.

» Dopo aver installato il processore, conservare il coperchio protettivo della CPU. Sapphire® richiede
che sulla base della CPU fissata alla scheda madre sia presente una copertura protettiva quando
questa viene restituita ai servizi post-vendita.

« Quando si installa la CPU, accertarsi che il radiatore della CPU sia installato e che la pasta termica
(o la pellicola a cambiamento di fase) sia applicata correttamente. Il radiatore della CPU &
necessario per evitare il surriscaldamento e mantenere la stabilita del sistema.

» Una temperatura eccessiva pud danneggiare seriamente la CPU e il sistema. Assicurarsi che il
sistema di raffreddamento della CPU utilizzato possa sempre funzionare correttamente per
proteggere la CPU dal surriscaldamento e dalla combustione.

» Se la CPU non ¢ installata, coprire il coperchio di protezione della base della CPU per evitare di
danneggiarla.



Slot DIMM

DIMMA1 DIMMB1

Canale A Canale B

DIMMA2 DIMMB2

O Notifica

« Lo slot DIMM di questa scheda madre & dotato solo di una clip a L a lato singolo. Fare attenzione
quando si installa o si rimuove il modulo di memoria per evitare di danneggiare lo slot.

« Per garantire la stabilita del sistema in modalita a doppio canale, i moduli di memoria devono
essere dello stesso tipo, quantita e densita.

* Quando la memoria viene overcloccata, la stabilita e la compatibilita del modulo di memoria
dipendono dalla CPU e dal dispositivo installato.



Slot esteso PCI_E1~2

b PCIE5.0x 16 d
) PCIE4.0x4 q
& Notifica

« Se si installa una scheda grafica grande e pesante, & necessario utilizzare uno strumento ausiliario
di supporto del carico per sostenerne il peso ed evitare che lo slot e la scheda a circuiti stampati
della scheda grafica si deformino.

» Quando si decide di aggiungere o rimuovere la scheda estesa, per prima cosa spegnere
I'alimentazione.

Interfaccia estesa SATA_1~4

I nome SATA_1~4 definisce quattro interfacce seriali SATA da 6 Gb/s. Ogni interfaccia pud
collegare un dispositivo SATA seriale.

SATA 1

SATA 2

Edempnpy 60 60 fOEm eaembden



Interfaccia estesa M2_1~2

M.2_1
M.2_2

Installare il modulo M.2 nell'interfaccia M.2

1. Rimuovere le viti dal dissipatore M.2 sulla scheda madre e allontanare il dissipatore.

©Of ]
£

2. Inserire il dispositivo M.2 nell'interfaccia M.2 con un angolo di 30 gradi e ruotare la clip per

fissare il dispositivo M.2

3. Rimuovere la pellicola protettiva del pad termico sotto il dissipatore M.2 della scheda madre.
4. Riposizionare il dissipatore M.2 sulla scheda madre e serrare le viti.



Spia di debug

Jbimm
I cPu
el
= Bo0T

DIMM - Indica che il dispositivo di memoria non & stato rilevato o non ha funzionato.

CPU - Indica che la CPU non é stata rilevata o non ha funzionato.

GPU - Indica che la periferica di uscita del display non & stata rilevata o non ha funzionato.
BOOT - Indica che il dispositivo di boot non & stato rilevato o non ha funzionato.

Installazione del driver

Si puo visitare il sito ufficiale di Sapphire (https://www.sapphiretech.com), cercare il
modello del prodotto e trovare il driver corrispondente nell'elenco del supporto tecnico per
il download.

Impostazione del BIOS

e Accedere al BIOS: quando sullo schermo appare il messaggio "Press DEL to run Setup"
(Premere il tasto DEL per eseguire I'impostazione) durante I'avvio o il riavvio del computer,
premere il tasto <Delete> per accedere all'interfaccia di setup del BIOS.

e Se il sistema & gia stato avviato, ma si desidera comunque accedere al programma di
impostazione del BIOS, premere il tasto <RESET> sullo chassis per riavviare il computer o
spegnere il computer e riavviarlo, quindi ripetere i passaggi precedenti per accedere al BIOS.

e In circostanze normali, I'impostazione predefinita del programma BIOS puo soddisfare i requisiti
di utilizzo della maggior parte degli scenari. Si consiglia di non modificare I'impostazione
predefinita del BIOS a meno che non sia necessario.



Information Table of Hazardous Substance Names and Contents in the Product

Hazardous Substance Names and Contents
Component Lea | Mercury | Cadmium | Hexavalent | Polybrominated |Polybrominated| Dibutyl | Butyl benzyl | Di-(2-ethylhexyl) | Diisobutyl
Name (Pb) (Hg) (cd) Chromium biphenyls diphenyl ethers | phthalate | phthalate phthalate phthalate
(Cr(v1)) (PBBs) (PBDESs) (DBP) (BBP) (DEHP) (DIBP)
Ci;csggrgglay'd X o 0 0 o 0 0 0 o o
Battery [o] o] o o o] (o] o o (0] [¢]
H‘f&"&? X ° 0 ° o o o o o o

This form is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364; certain product models may not include some of the
components listed in the table.

0: Indicates that the hazardous substance content of the component complies with the limit requirements of GB/T 26572 "Limits of
Restricted Substances in Electrical and Electronic Products" and its "Amendment No. 1."

X: Indicates that the hazardous substance content of the component exceeds the limit requirements of GB/T 26572 "Limits of
Restricted Substances in Electrical and Electronic Products" and its "Amendment No. 1," but complies with the "Exception
Requirements for the Application of Restricted Substances in the Compliance Management Catalog."

Note 1: *: Circuit board assemblies include printed circuit boards and their constituent parts, such as resistors, capacitors, integrated
circuits, connectors, etc.

Note 2: The referenced environmental protection use period marking is determined based on the product's normal
operating conditions (e.g., temperature and humidity).
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Anakartlar icin Giivenlik Bilgisi

Elektrik Giivenligi

« Anakarti yliklemeden, cikarmadan veya yerini degistirmeden 6nce mutlaka g
kaynagini prizden cikarin.

« Herhangi bir bileseni (6r. diskler, genisleme kartlari) takmadan veya ¢ikarmadan énce
tlm gu¢ kablolarinin fisini ¢ekin.

- Anakart kablolari veya konektorleriyle calismadan dnce sistemin tamamen kapali ve
fisinin ¢ekilmis oldugundan emin olun.

- Uzatma kablosu veya priz adaptori kullanmadan 6nce mutlaka kalifiye bir elektrikgi
tarafindan onay alin; yanhs kullanim topraklamayi bozabilir.

« Gl¢ kaynaginizin, bulundugunuz bélgenin voltajina uygun ayarlandigindan emin olun.
Emin degilseniz elektrik saglayiciniza danisin.

« Hasarli bir gli¢ kaynagini kendiniz tamir etmeye calismayin — bir teknisyen ya da
saticinizla iletisime gegin.

Calisma Giivenligi

- Anakarti kurmadan veya bilesenleri baglamadan 6nce birlikte gelen tiim kilavuzlari
dikkatlice okuyun.

- Sistemi calistirmadan 6nce tim kablolarin diizgiin baglandigindan ve zarar
gormediginden emin olun. Herhangi bir hasar tespit ederseniz, saticinizla hemen
iletisime gecin.

« Kablo baglanti noktalarina veya devrelere yakin temasi 6nlemek icin atas, vida, zimba
teli gibi metal nesneleri uzak tutun.

- Sistemi toz, nem ve asiri sicakliklardan koruyun. Sadece kuru, sabit bir ylizeyde calistirin.
« Anakarti yalnizca ortam sicakligi 10 °C ile 40 °C arasinda olan yerlerde kullanin.

- Teknik bir sorunla karsilasirsaniz, kalifiye bir teknik elemanla iletisime gecin veya
saticiniza bagvurun.

Pil Giivenligi (Diigme/Giimiis Pil)

- Bu anakart bir CR2032 3[X]V diigme pil kullanabilir. Peki sarj etmeye veya sokmeye
calismayin.

« Kullanilmis pilleri yerel diizenlemelere gore atin. Cop kutusuna atmayin veya yakmayin.

« Yeni veya kullaniimis pilleri cocuklardan uzak tutun. Yutulmasi veya viicuda sokulmasi
ciddi yaralanma veya 6lime neden olabilir.

« Pil yutulursa veya viicuda sokulursa, acilen tibbi miidahale arayin veya zehir kontrol
merkeziyle iletisime gecin.

UYARI: YUTMA TEHLIKESI

« Bu Urlin bir digme veya madeni pil igerir. Yutulmasi durumunda
2 saat icinde ciddi i¢ yaniklara ve 6lime yol acabilir.

- Tum pilleri cocuklarin erisemeyecedi yerlerde saklayin.
@ Yutulduysa derhal tibbi yardim alin.

*For versions of this Quick Installation Guide in other languages, please visit the product page at www.sapphiretech.com.



Hizli Kurulum Kilavuzu

Yonga seti

AMD® B850 yonga seti

CPU

AMD® Ryzen™ 7000 Serisi masausti islemcileri destekler
AMD® Ryzen™ 8000 Serisi masaustu islemcileri destekler
AMD® Ryzen™ 9000 Serisi masausti islemcileri destekler
- AMS5 yuvali igslemcileri destekler

Bellek

4 x DDRS5 bellek yuvasi

- Yalnizca DDRS5 bellegi destekler

- 8000 MT/s (OC) hizlara kadar

- Maksimum sistem bellek kapasitesi: 48GB * 4 Toplam 192GB

- Cift kanal bellek teknolojisini destekler

- Overclocking igin Genisletilmis Profiller (EXPO) bellek moddlu ve
Extreme Memory Profiles (XMP) desteg@i sunar

Genisletilmis yuva

1 PCIE 5.0 x16 yuva
1 PCIE 4.0 x4 yuva

Ses Realtek® ALC897 yiiksek kaliteli kod ¢dzme yongasi (5.1 kanala kadar destekler)
Realtek® RTL8125BG ag denetleyicisi
- 2.5G kablolu ag destekler

A islevi Wi-Fi 6 modulint

- 802.11 a/b/g/n/ac/ax destekler
- 2.4GHz/5GHz kablosuz spektrumunu destekler
- Bluetooth 5 kablosuz iletimi destekler

Arka 10 araylizi

1 DisplayPort arayuizi

1 HDMI™ arayuzu

4 USB 2.0 arayuzl

3 USB 3.2 GENZ2 Tip-A arayuzi
1 USB 3.2 GEN2 Tip-C araylzu
1 LAN (RJ45) araytizu

2 WiFi 6 anten arayuzi

3 ses jaki

On USB
genigletilmis araylz

1 USB 2.0 pini 2 USB 2.0 arayiiziinii (FUSB2.0_1) genisletebilir
1 USB 3.2 Gen 1 pini 2 USB 3.2 Gen 1 Tip-A arayuziini (FUSB3.0) genisletebilir
1 USB 3.2 Gen 1 pini 1 USB 3.2 Gen 1 Tip- arayuziini (F_USC) genisletebilir

Depolama

1 PCIE 5.0 M.2 2280/2242 spesifikasyonunu destekler
1 PCIE 4.0 M.2 2280/2242 spesifikasyonunu destekler
4 SATA 3.0 6GB/s

Hata ayiklama
gosterge 15131

DIMM sari gosterge 1s131

CPU kirmizi gosterge 1s1g1
GPU beyaz gosterge 15191
BOOT yesil gosterge 15191

Yerlesik pin
jumper digmesi

1 CPU fani pini (CPU_FAN)

1 su sogutma pompasi pini (AIO_PUMP)

3 sistem fani pini (CHA_FAN1, CHA_FAN2, CHA_FAN3)
1 6n ses pini (F_AUDIO)

1 6n panel pini (F_PANEL)

3 5V ARGB pini (5V_ARGB_1, 5V_ARGB_2, 5V_ARGB_3)
112V RGB pini (12V_RGBH1)

1 hoparlér pini (SPEAK)

1 seri port pini (COM)

1 clear CMOS jumper (CLR_CMOS)

1 Flash BIOS pin (FL_BIOS1)

1 BIOS programlayici pini (JBIOS)

1 teshis karti pini (ESPI_HEADER)

Anakart boyutu

MATX versiyon 245mm x 245mm
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Anakart pinleri ve jumper’lari

@ CPU gii¢ kaynagi (CPU_8P+8P)

Bu anakart, iki adet 8 pinli CPU gu¢ kaynagi pini saglar. Soket,
hataya kargi korumali bir tasarima sahiptir, kurulum sirasinda yoniine
dikkat etmeniz gerekir.

@ Anakart giic kaynagi (ATXPWR)

Bu anakart, bir adet 24 pinli anakart gii¢ kaynag pini saglar. Soket,
hataya karsi korumali bir tasarima sahiptir, kurulum sirasinda
yonine dikkat etmeniz gerekir.

® CPU fani pini (CPU_FAN)

Bu ana kart, bir adet 4 pinli CPU fani pini saglar. Soket, hataya karsi
korumali bir tasarima sahiptir, kurulum sirasinda yoniine dikkat
etmeniz gerekir. Hiz kontrolu fonksiyonuna sahip olan sogutma fani,
CPU ve sistemin sicakligini dugilirerek i1si yayma fonksiyonunu
gerceklestirir ve CPU ¢alismasinin kararlihgini artirir.

@ Su sogutma pompasi (AI0O_PUMP)

Bu anakart, bir adet 4 pinli su sogutma pini saglar. Soket, hataya karsi
korumali bir tasarima sahiptir, kurulum sirasinda yoniine dikkat etmeniz
gerekir. Bu pin, entegre su sogutmali CPU radyatér su pompasinin giic
konnektorinu baglamak icin kullanihr.

(® 5V ARGB pinleri (5V_ARGB_1,5V_ARGB_2,5V_ARGB_3)
Bu anakart, 5V ARGB cihazlarini baglamak igin kullanilan ¢ adet 5V 3
pinli ARGB pini saglar.

® Sistem fani pinleri (CHA_FAN1, CHA_FAN2, CHA_FAN3)

Bu anakart, t¢ adet 4 pinli sistem fani pini saglar. Soket, hataya karsi
korumali bir tasarima sahiptir, kurulum sirasinda yoniine dikkat etmeniz
gerekir. Hiz kontrolu fonksiyonuna sahip olan sogutma fani, kasanin
icindeki sicakhigi dusurebilir ve kasanin 1s1y1 dagitmasina yardimci olabilir.

@ On USB 3.2 Gen1 pini (FUSB3.0)

Bu anakart, iki USB 3.2 Gen 1 Tip-A arayiiziine genigletilebilen ve USB
2.0 cihazlarla geriye dénuk uyumlu bir adet 6n USB 3.2 Gen 1
genigletilmis pin sadlar.
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On USB C pini (F_USBC)
Bu anakart, bir USB 3.2 Gen1 Tip-C arayuzune genisletilebilen bir
adet USB 3.2 Gen1 genisletilmis pin saglar.

® On ses pini (F_AUDIO)
Kasanin 6n panelindeki ses arayuzu, kasanin igindeki ses kablosu

araciligiyla 6n ses pinine baglanabilir. Bu sayede, 6n paneldeki ses
araylzu Uzerinden ses girig/cikisi ve diger islevleri

gerceklestirebilirsiniz.

Seri port pini (COM)
Seri port pini, seri port modiliinii baglamak igin kullanilabilir. Once seri

port modulinun veri kablosunu seri port pinine baglayin, ardindan
moduli kasanin arka panelindeki bos yuvaya sabitleyerek seri port

cihazini baglayin.

@ Teshis karti pini (ESPI_HEADER)

Teshis karti pimi, anakart teshis kartini baglamak ve teghis kartinda EEEEN
goruntulenen koda gore anakart arizasinin nedenini analiz etmek igin 5 EERE
kullanilabilir.

@ On USB 2.0 pini (FUSB2.0_1)

H BB |
Bu anakart, iki USB 2.0 araylzlne genisletilebilen bir adet 6n USB 2.0 - ==
genigletilmis pin sadlar.
@ BIOS programlayici pini (JBIOS)
BIOS programlayici pini, diizenli BIOS yukseltmesi EEEEER
yapilamadiginda, BIOS programlayicisini baglayarak anakart mEEEmnE
BIOS’un yazilimini yikseltmek igin kullanilabilir.
Hoparlér pini (SPEAK)
Hoparldr pini, kasadaki hoparléri baglamak icin kullanilabilir. E

@ Clear CMOS jumper (CLR_CMOS)

Bu jumper, anakart CMOS bellegindeki verileri silmek icin kullanilabilir.

CMOS verilerini temizlemeniz gerekiyorsa, litfen dnce bilgisayari kapatin ve

gli¢ kablosunu prizden ¢ikarin. Ardindan, jumper kapagini CMOS pinlerine E
takarak iki pini 5 saniye boyunca kisa devre yapin. Daha sonra jumper

kapagini gikarin ve bilgisayari yeniden baslatmadan 6nce 5 dakika bekleyin.

Bilgisayari yeniden baslattiginizda BIOS yazilimina girebilirsiniz. Bu islem

BIOS parametrelerini sifirlar.



On panel pini (F_PANEL)

PWR_ON: gii¢ digmesi. Glicli agmak icin bu pini kisa devre yapin. PWR LED PWR_ ON

RES: yeniden baslatma diigmesi. Sistem gliciini kapatmadan bilgisayari e
yeniden baglatmak icin bu pini kisa devre yapin. ‘ ‘ ‘ ‘
PWR_LED: glg¢ gdsterge 1s131. Sistem agildiginda bagli 11k yanar. T T T T T
HD_LED: sabit disk gosterge 1g1§1. Verilere sabit diskten erigildiginde bagh 1. T+ L—nc
isik yanar. HD_LED RES

@ 12V RGB pin (12V_RGB1)

Bu anakart, 12V RGB cihazlarini baglamak igin kullanilan t¢ adet 12V 1 E

pinli RGB pini saglar.

CPU Tabani

-\
©
N

|© ©}

CPU'yu takarken liitfen islemcinizin AM5 yuvasini kullandigindan emin olun;
CPU ve anakart lizerindeki iki hizalama noktasi ile altin renkli tiggen isaretini kenarlarda hizalayin ve kurulumu yapmak igin
dikkatlice yerlestirin.

& Not

« islemci degistirilirken AM5 iglemcinin mimarisi nedeniyle sistem konfigiirasyonu silinebilir ve
BIOS varsayilan degerlere sifirlanabilir.

* CPU'yu takmadan veya gikarmadan &nce liitfen cihazin giclini kapatin ve gug kablosunu
prizden gikarin.

« islemciyi taktiktan sonra liitten CPU koruyucu kapagdini saklayin. Sapphire® iriiniin Satis
Sonrasi Servise iadesi durumunda, anakarta bagli CPU tabani lizerinde bir koruyucu kapagin
bulunmasini sart kosar.

* CPU'yu takarken, lutfen CPU sogutucusunun dogru sekilde monte edildiginden ve termal gres
(veya faz degisim filmi) uygulandigindan emin olun. CPU sogutucusu asiri iIsinmayi énlemek ve
sistem kararlihgini saglamak icin gereklidir.

« Asiri sicaklik, CPU’ya ve sisteme ciddi sekilde zarar verebilir. CPU'yu asiri 1Isinmadan ve
yanmadan korumak igin lttfen kullanilan CPU sogutma sisteminin her zaman diizgiin
calistigindan emin olun.

« CPU takili degilse, tabanin zarar gérmesini 6nlemek igin CPU tabanindaki CPU tabani koruyucu
kapagini kapatin.



DIMM yuvasi

/- DIMMA1 DIMMBH1

Kanal A Kanal B

DIMMA2 DIMMB2

A Not

» Bu anakartin DIMM yuvasi sadece tek tarafli kulak klipsi igerir. Yuvaya zarar vermemek igin
bellek modiiliinu takarken veya ¢ikarirken dikkatli olun.

* Cift kanal modunda sistem kararliligini saglamak igin bellek moddilleri ayni tur, miktar ve
yogunlukta olmalidir.

* Bellek hiz agirtildiginda, bellek modilinin kararlihgi ve uyumlulugu kurulu CPU ve aygita
baglidir.



PCI_E1~2 Genisgletilmis Yuva

b PCIE 5.0 16 4]%

b PCIE 4.0 x 4 d

& Not

« Blyuk ve agir bir grafik karti takacaksaniz, yuvanin ve grafik karti PCB kartinin deforme olmasini
onlemek igin agirligini desteklemek tzere yardimci bir ylik tagima braketi aleti kullanmaniz gerekir.
* Genisletme kartini takarken veya cikarirken litfen dnce sistemi kapatin ve glici kesin.

SATA_1~4 Genisletilmis Arayuz

SATA_1~4 dort adet seri SATA 6Gb/s arayuzdur. Her arayuz bir seri SATA aygitini
baglayabilir.

SATA 1
SATA_2

SATA 3

SATA_4
. \

A\
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M2_1~2 Genigletilmis Arayuz

M.2_1
M.2_2

S oo 3 B3 N mnmm ooen Eom

M.2 modiiliinii M.2 arayiiziine takin.

1. Anakart tGzerindeki M.2 sogutucusunun vidalarini sékin ve sogutucuyu yerinden gikarin.

®
1

2. M.2 aygitini M.2 araytzine 30 derecelik bir agiyla yerlestirin ve M.2 aygitini sabitlemek igin
klipsi dondurin.

3. Anakartin M.2 sogutucusunun altindaki termal pedin koruyucu filmini ¢ikarin.
4. M.2 sogutucusunu anakarta geri takin ve vidalari sikin.



Yerlesik hata ayiklama gosterge 1sigi

oMM
I cPu
Jcpu
3 BooT

DIMM - Bellek aygitinin algilanmadigini veya gcalismadigini gosterir.

CPU - CPU’nun algilanmadigini veya galismadigini gosterir.

GPU - Ekran ¢ikis cihazinin algilanamadigini veya calismadigini gosterir.

BOOT - Onyiikleme siriiciisiinin algilanamadigini veya calisamadigini gésterir.

Surucu Kurulumu

Sapphire resmi web sitesini (https://www.sapphiretech.com) ziyaret edebilir, Griin modelini
arayabilir ve indirmek Uzere teknik destek listesinden ilgili strtictyu bulabilirsiniz.

BIOS Kurulumu

e BIOS yazilimina girin: Bilgisayar agilirken veya yeniden baslatilirken ekranda "Kurulumu
baslatmak icin DEL tusuna basin" mesaji goriindigiinde, BIOS kurulum arayuiziine girmek igin
<Delete> tusuna basin.

e Sistem zaten calisiyorsa ancak yine de BIOS kurulum programina girmek istiyorsaniz, kasadaki
<RESET> tusuna basarak bilgisayari yeniden baslatin veya kapatip tekrar agin ve yukaridaki
adimlar tekrarlayarak BIOS yazilimina girin.

e Normal sartlarda, varsayilan BIOS programi kurulumu ¢ogu kullanim senaryosunun
gereksinimlerini karsilar. Gerekli olmadikga varsayilan BIOS kurulumunu degistirmemeniz 6nerilir.



Information Table of Hazardous Substance Names and Contents in the Product

Hazardous Substance Names and Contents
Component Lea | Mercury | Cadmium | Hexavalent | Polybrominated |Polybrominated| Dibutyl | Butylbenzyl | Di-(2-ethylhexyl) | Diisobutyl
Name (Pb) (Hg) (cd) Chromium biphenyls diphenyl ethers | phthalate | phthalate phthalate phthalate
(Cr(v1)) (PBBs) (PBDESs) (DBP) (BBP) (DEHP) (DIBP)
Ci;csggrgglay'd X o 0 0 o 0 0 o 0 o
Battery [o] (0] o o] o] o] o o o [¢]
H‘f&"&? X ° 0 o o 0 0 o 0 o

This form is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364; certain product models may not include some of the
components listed in the table.

0: Indicates that the hazardous substance content of the component complies with the limit requirements of GB/T 26572 "Limits of
Restricted Substances in Electrical and Electronic Products" and its "Amendment No. 1."

X: Indicates that the hazardous substance content of the component exceeds the limit requirements of GB/T 26572 "Limits of
Restricted Substances in Electrical and Electronic Products" and its "Amendment No. 1," but complies with the "Exception
Requirements for the Application of Restricted Substances in the Compliance Management Catalog."

Note 1: *: Circuit board assemblies include printed circuit boards and their constituent parts, such as resistors, capacitors, integrated
circuits, connectors, etc.

Note 2: The referenced environmental protection use period marking is determined based on the product's normal
operating conditions (e.g., temperature and humidity).
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*For versions of this Quick Installation Guide in other languages, please visit the product page at www.sapphiretech.com.
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Information Table of Hazardous Substance Names and Contents in the Product

Hazardous Substance Names and Contents
Component Lea | Mercury | Cadmium | Hexavalent | Polybrominated |Polybrominated| Dibutyl | Butyl benzyl | Di-(2-ethylhexyl) | Diisobutyl
Name (Pb) (Hg) (cd) Chromium biphenyls diphenyl ethers | phthalate | phthalate phthalate phthalate
(Cr(v1)) (PBBs) (PBDESs) (DBP) (BBP) (DEHP) (DIBP)
Ci;csggrgglayrd X o 0 0 o 0 0 0 o o
Battery [o] (0] o o] o] (o] o o (0] [¢]
H‘f&ﬂ? X ° ° o o 0 0 o 0 o

This form is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364; certain product models may not include some of the
components listed in the table.

0: Indicates that the hazardous substance content of the component complies with the limit requirements of GB/T 26572 "Limits of
Restricted Substances in Electrical and Electronic Products" and its "Amendment No. 1."

X: Indicates that the hazardous substance content of the component exceeds the limit requirements of GB/T 26572 "Limits of
Restricted Substances in Electrical and Electronic Products" and its "Amendment No. 1," but complies with the "Exception
Requirements for the Application of Restricted Substances in the Compliance Management Catalog."

Note 1: *: Circuit board assemblies include printed circuit boards and their constituent parts, such as resistors, capacitors, integrated
circuits, connectors, etc.

Note 2: The referenced environmental protection use period marking is determined based on the product's normal
operating conditions (e.g., temperature and humidity).
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*For versions of this Quick Installation Guide in other languages, please visit the product page at www.sapphiretech.com.
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Information Table of Hazardous Substance Names and Contents in the Product

Hazardous Substance Names and Contents
Component Lea | Mercury | Cadmium | Hexavalent | Polybrominated |Polybrominated| Dibutyl | Butylbenzyl | Di-(2-ethylhexyl) | Diisobutyl
Name (Pb) (Hg) (cd) Chromium biphenyls diphenyl ethers | phthalate | phthalate phthalate phthalate
(Cr(v1)) (PBBs) (PBDESs) (DBP) (BBP) (DEHP) (DIBP)
Ci;csggrgglay'd X o 0 0 o 0 0 0 o o
Battery [o] (0] o o] o] (o] o o (0] [¢]
H‘f&"&? X ° 0 o o 0 0 o 0 o

This form is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364; certain product models may not include some of the
components listed in the table.

0: Indicates that the hazardous substance content of the component complies with the limit requirements of GB/T 26572 "Limits of
Restricted Substances in Electrical and Electronic Products" and its "Amendment No. 1."

X: Indicates that the hazardous substance content of the component exceeds the limit requirements of GB/T 26572 "Limits of
Restricted Substances in Electrical and Electronic Products" and its "Amendment No. 1," but complies with the "Exception
Requirements for the Application of Restricted Substances in the Compliance Management Catalog."

Note 1: *: Circuit board assemblies include printed circuit boards and their constituent parts, such as resistors, capacitors, integrated
circuits, connectors, etc.

Note 2: The referenced environmental protection use period marking is determined based on the product's normal
operating conditions (e.g., temperature and humidity).
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*For versions of this Quick Installation Guide in other languages, please visit the product page at www.sapphiretech.com.



RiER T

mh# AMD® B850 &~ #

32 AMD® Ryzen™ 7000 %51l FAVE A IR A%
CPU %1% AMD® Ryzen™ 8000 %55 FEVESfkZIEER

S2& AMD® Ryzen™ 9000 %755 F RIS ERIPER
- 238 AMS fRIERIR SR

4 &8 DDR5 5EIRASHEAE

%% DDRS fichate

8000 MT/#» (OC)

%E%E%?%iﬁﬁ 48GB * 4 - 43+ 192GB

§5§ SCERE i R .
SRR (EXPO) o B E AR LB ES R ERE (XMP)

118 PCIE 5.0 x16 &
IR TE 118 PCIE 4.0 x4 151&

L Realtek® ALC897 SEERIERF (BESXEST1BE)

Realtek® RTL8125BG 4B5 24128
3 o i-Fi 52 A

RETAE - %1% 802.11 a/b/g/n/ac/ax
~ %98 2 4GHz/5GHz 4R 4Ra v
- TIEEETT 5 MRS

& DlsplayPort NHE
B HDMI™ 7Y E

sCIEES

#lif 10 N E

fE USB 2.0 #238 - o) FIFRE(® 2 {8l USB 2.0 /& (FUSB2.0_1)
B USB 3.2 Gen 1 88 - o] FR{ERE(E 2 {8 USB 3.2 Gen 1 Type-A 71 (FUSB3.0)
{E USB 3.2 Gen 1 58 - SIFIEEM 1 {8 USB 3.2 Gen 1 Type-C /E (FLUSC)

118 PCIE 5.0 M.2 ( S23E 2280/2242 815 )
1 118 PCIE 4.0 M.2 ( Z3E 2280/2242 3515 )
4 {8 SATA 3.0 6GB/s

DIV E BT
HEibTN CPU AIEfERIE
PERTE GPU &5 1B
BOOT &I E

118 CPU /5123 (CPU_FAN)
| ERAE B (AIO_PUMP)
3 B % 45/a5 258 (CHA FANT - CHA_FAN2 - CHA_FAN3)
1 {BAT05 = A% (F_AUDIO)
;EHSIJ\I}W/E{?%;EE(F(SWX%B 1 5V_ARGB.2 - 5V_ARGB 3)
. E » _ N . .
L IRIER - ] }@ 12V RGB #28 (12V_RGBT)
11
1 1@
T

]
1
4
3 1@
1
1
2 &
3
1
A% USB EEfE T E 1

ezl I\ 58 (SPEAK)
[EIF 511835 34 (COM)
1% CMOS 84 (CLR_CMOS)
Bl Flash BIOS #88 (FL_BIOST)
118 BIOS S5 158 (JBIOS)
1 {El22 8k 1258 (ESPI_HEADER)

F R AN MATX g4 305mm x 245mm




FEIRERRRE . o

B850M WIFI

® ® @ ®
| | | |
[s]u]u]w]([w]=]=]u] CPU—FAN_E
oooOjjooon 5V_ARGB_2
S e s =1 == N
£ ®
L
T
AIO_PUMP ©
BIOS Update
USB 3.2 GEN2 Type-A
USB 3.2 GEN2 Type-C
I .
=
&
4*USB2.0 g

RJ45 LAN
2*USB 3.2 GEN2 Type-A

AUDIO Jacks

PCIE5.0x16

BATTERY 2280 2242

2.2
2.2

(©) 2280 2242 M
M

PCIE 4.0 x4

EAUDIO o aRgs 1 CHAFANI CHA FAN2 com

Bl e

FUSB2.0_1  ESPI_HEADER JBIOS

5V_ARGB_3  SPEAK 12V_RGB1
£ e Exa

=]
=]
=k
=]

BEEE

F_USBC
[oo]
]
|
|
®

SATA6GD/s"4
AMD B850 D

i
B I

@ DEBUG LED

CLR}MOS
oo BHE

F_PANEL

\ \ \ \ \
® 6 ©® ® ©

®&im 1/0 NTHE

DPNE USB3.2

\ \ \
@ W) ®

RJ45 B#R
B ERE

£

U

1| =H

\ \ \ \
® ® @

WiFi6 K4%
NE

e}

e ZREANE

P S ANE N E

Q00

= ZREANH

=
==

“ﬂ }_

L]
HDMI "E  BIOS Update Type-C

USB2.0x4 USB3.2x2



F AR IZ AR PR AR

@ CPU EjR{itf& (CPU_8P+8P) —

EHARAIE 8-pin CPU BIRMAEREE - FHERAHRRE - LR - 0oOoO0o

BB EAABIMEA - oooo
EEl
ao
ao

@ EHRBRELE (ATXPWR) =9

IEHIRRE (B 24-pin ERRBREEEE - FERBHRRF - 28 ao

B - AU EEARRRS - 0a
oa
ao
ao
og

® CPU B FR#88 (CPU_FAN)

THMRE—E 4-pin CPU R IR - WERAGRRE - KK - BHLE
BARRARAR - BIAEBRARRZESINEE - ILUBE CPU MAFKRBE - 1
MER AR CPU EFREMMMUR -

@ K2R iHEHEEE (AIO_PUMP)
EHRBE—E 4-pin KSR MBER - HERBHRRE - B - BHELE
BARRARRAR - LU RS R RS KL CPU B RBEIRS -

(® 5V ARGB #2588 (5V_ARGB_1  5V_ARGB_2 * 5V_ARGB_3)
FHIRE =18 5V 3-pin ARGB #£88 - TILIFZREREE 5V ARGB £ & -

® %M ERETE (CHA_FANT - CHA_FAN2 - CHA_FAN3)

EHIRE =18 4-pin Z2HEBEEE - BERAMRRET - ZER - BSHLH
BRAEGRE - BAERRAEREHTINE - LU EHAERNRE - 1M
ERBAR -

]

@ Ail% USB 3.2 Gen1 #%88 (FUSB3.0)
FHIRB—ERIlE USB 3.2 Gen 1 IER#EE - TJLIFRAFIEfBMI{E USB 3.2
Gen 1 Type-A TH (@I FES USB20EE ) -




Aulin USB C 58 (F_USBC)
F#MRAE—ERTIR USB 3.2 Gen 1 IEEEEDR - DI LIFAEES—{E USB
3.2Gen1 Type-C T H -

® FIlREMIEE (F_AUDIO)
ARG ERAFANE I LB AN EMEREREEARE N
i - FCULARRRARNEANTEERSMAA/MESEYN -

FF3I3E4%EE (COM)

FRAREER T DI RsGER R IR R - B EFIIREENERERE
BEEFIEEE  ARLEABREERIRARNENSD - DUEEEFS
IBEE -

() F2Ef-F4#288 (ESPI_HEADER)
PR EBEO M AAGEREEHIRZE T - EXHREIRER - S
BEZE R LWRE - 2MHERE -

@ FUl% USB 2.0 #58 (FUSB2.0_1)
FHRE BRI USB 2.0 IE/E 258 - oIDIRIFIERmE USB 2.0 TH -

@ BIOS E#i#%5E (JBIOS)
FERBEETTE R BIOS AR - LI BIOS EXZBAEES
BIOS Effras - LUEFAAREWMR BIOS -

IEIN\352588 (SPEAK)
WO\ EEEE O] DA E S AE RN -

@ CMOS Bk#R (CLR_CMOS)

CMOS Bk oI UARERRE#IR CMOS RiEER - MBRZEBR CMOS &
. BRI EREIR - ARLARIEIEE CMOS 258 5 7 - 5 IBEIN
HBkARIE - S/ 508 - 2REUENMBEBIIIEA BIOS - LI LRIFEE
2 BIOS 2% -




HULREMREEE (F_PANEL)

PWR.ON : I - It — D12t « SHEBAE - R is o

RES : SHME - ItiziE—BEE  SNESERBEERNERT P+~
BHRE - Iy J. !
PWR_LED : ERIETSE - BRAENEHIRE  EEE I EE R 1- Fannm
KEE=E - T e
HD_LED : FER$IETIE - BERAEREIVERN  BEEIEEY HD_LED  RES
BEHEESIE -

@ 12V RGB ##88 (12V_RGB1) )

E#IRE =18 12V 1-pin RGB 58 - SJLUFAHER 12V RGB & - El

CPU JEFE

B
©
N>

]

2% CPU B - AR CPU EAKZE AMS 1818 ;
HEMELERNEE=AERE (IR CPUBKENIMRL ) & - AR TRUE CPU BUEH1E -

« BREERE - R AMS BERZREMR - ARREIEESRBER - BIOS O REERIEMBRE
- ZEE B CPU AT - A LERIBFRERR

« ZREERE - FINRE CPU fRiEZESapphire® BK - THIR—BEFERLERKRZEEE - H CPUE
Iﬂd\EﬁﬁﬁAjﬂ%ﬂit °

« ZE CPU RS - FHMR CPU IR ELZE  MARETCAKEER (COUERBZEERG ) -

CPU BBR/MARE - LIRS BRITERARIZEERF -
CREBSURERERR CPU MRARBERR CPU BERR IS EREEF - MU CPU BRMES -
< M CPU W ARZERE - AIFES CPU KEEE E CPU REIRES - MRBIRKE -



DIMM i#&18

DIMMA1 DIMMB1

W
i
>
e
T
w

DIMMA2 DIMMB2

iR

* AEHARZ DIMM IR BEE R - KRABIRTIERBHFMEIR - DRBIRIEE -
 RERAREEBERATREEF - FHELEREREE  MENBENLEERAE -
- MECERE BB - CREEAZBEMASHREAREREZ CPUMIKE -



PCI_E1~2 iE{RIHTE

) PCIE5.0x 16 4
) PCIE 4.0 x4 q
AFEER

« MREBVLERANRENE T - FNRBHAERTEN RN FEE  DBREENERRF

PCB HREF -
- BB - BRI B -

SATA_1~4 (BT E

SATA_1~4 ZMM{& SATA 6Gb/s 7T - S8/ TEER T U4 —1E SATA K& -

SATA_3
SATA_4

A\

SATA_1
SATA_2



M2_1~2 iE{87T H

M.2_1
M.2_2

B oo po D BD OR FOEE oo EHo

M2_1~3 ZEB T E
1 REMIRBER M.2 BB R RVIR4% - REBRBEAR -

D®
L

2. L300 EBEM2REREM2 MHEP - AREE M2 KEEESS -

3. EEHAR - B M.2 BIE R TROER R (RERE -
4.8 M2 BIE R OB MR E - RERER A -



FHIREEEIERIE

DIMM - & WA EAEICRERE - N ERRELAREF -

CPU - 2 ARIEAE CPU - 8 CPU IEARESF -

GPU - AU AR EARFERBLERE B NBHEETARERF -

BOOT - MW KA ZIRMMEE EEI 2 - SR EEISRE 2 I AREF -

EERENLZE

RO LUBIE Sapphire B #15 (https://www.sapphiretech.com) - S EMRESE - AEREIM
XEBEPTHES ZEHER -

=L =20
BIOS &x7E
@ i A BIOS : BB EIHNEMNRIENE - EE EEHIR "Press DEL to run Setup 1 F4 - SBELLRZ
<Delete> $## A BIOS :2ENHE ©

® NRZMETHME - BRULIEEA BIOS RERT - FIREFER <RESET> RIBERTRIENEM -
BT BUERE - REBENRE - 2% - GEIBBRIXPAESEEA BIOS -

® —RM= * AR BIOS BAZRECBARMAIO EMBERNER - RFIAEREY BIOS RELF
HIENEMNEE



Information Table of Hazardous Substance Names and Contents in the Product

Hazardous Substance Names and Contents
Component Lea | Mercury | Cadmium | Hexavalent | Polybrominated |Polybrominated| Dibutyl | Butylbenzyl | Di-(2-ethylhexyl) | Diisobutyl
Name (Pb) (Hg) (cd) Chromium biphenyls diphenyl ethers | phthalate | phthalate phthalate phthalate
(Cr(v1)) (PBBs) (PBDESs) (DBP) (BBP) (DEHP) (DIBP)
Ci;csggrgglay'd X o 0 0 0 0 0 o 0 o
Battery [o] o] o o o] (o] o o o [¢]
H‘f&"&? X ° 0 ° o o o o 0 o

This form is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364; certain product models may not include some of the
components listed in the table.

0: Indicates that the hazardous substance content of the component complies with the limit requirements of GB/T 26572 "Limits of
Restricted Substances in Electrical and Electronic Products" and its "Amendment No. 1."

X: Indicates that the hazardous substance content of the component exceeds the limit requirements of GB/T 26572 "Limits of
Restricted Substances in Electrical and Electronic Products" and its "Amendment No. 1," but complies with the "Exception
Requirements for the Application of Restricted Substances in the Compliance Management Catalog."

Note 1: *: Circuit board assemblies include printed circuit boards and their constituent parts, such as resistors, capacitors, integrated
circuits, connectors, etc.

Note 2: The referenced environmental protection use period marking is determined based on the product's normal
operating conditions (e.g., temperature and humidity).
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FRELER

BeRE

- ERE RS ERZ AT, BSHIGRIRIE R MIRRER R .

- TR SR EMEM D4 (BUANRER. ¥ R R) 280, 1B ikisfna Bk,

- FEREER LRSI SNEEE 2 A, BHRRRAE T2 EH L TRIR%.
- (WEAZEE T B TIMERRER ST KL, N S ERT T Mk,

- BHRENBEREERR B IRENESPRTEM X B IER BE. B THTE, 155K
ASWHEBAE,

- FEBTEERIFNERIZEIBHRAT WRARARHENHES,

BFRe

- ERE T IRIOGEREI M 270, BN SRR RIS Fi.

- BEVRSH], EHIRATE FRANEIEF E B TR R IR, 1B BIEX R E .

- ABERAEE, FRE . BL T RS BYRIEE TRERBN B,

- B ERECESARISRE N RINEMEIE, (VERE. TR TE L ERA M.
+ FIRRZFE 10°C F 40°C WOIREDRE T A,

- NRBEIFAE, BB R T WA G HE BRI,

HaithE S (440 /6 T e ith)
- NEARETREAER CR2032 B 3V A1 BBt B0 = A S B SR AR IZ BB it
- fEAE YRR IARYE L A M E O AN R B DR A R ERLIR B 4%

- B FRE Bt (B4R IH Bt M ETE) LB ERM A FI A5  IRE SR NIRRT
BRSRTEHREEERT,

- EREBMRERERBANIER, BLATESEZSYIERIH 0o

& . FREfEE

* A A AN B AR T Bt FIR AT BETE 2 /I ISR E
BIRELIE, BEE R REREs

AT S ) R EIB0M S AR R BN
&=  sumse

*For versions of this Quick Installation Guide in other languages, please visit the product page at www.sapphiretech.com.



RERIEIEE

SR

AMD® B850:5 F4H

rhRAbhIEER

2R AMDOHLR™ 7000 A5 S T A3
Sz #F AMDCEI™ 8000 R FI AT bR 28
1 AMDCEI™ 9000 R I AT 42 2R
- XFF AMS $RiEA IR SR

A=

4 x DDR5 754548

- {¥z#¥ DDR5 7E

- B ENA8000 MT/s (OC)

- RERNTERABE: 48GB * 4+£192GB

- TRBEREFERA

- Z#§Extended BIREZE (EXPO) ATEIEIR F RPRATZEZE (XMP)

faRiETE

1MPCIE 5.0 x16151E
1PCIE 4.0 x41E1E

B4

Realtek® ALC8OTEREMIEF (RE3ZHF5.15E)

P& ThEE

Realtek® RTL8125BGM4L 1428
- 52 5GHE LM%

Wi-Fi 61518

- #5802.11 a/b/g/n/ac/ax

- 3 #%52.4GHz/5GHz L& HMER

- SIFETS TEER

BEI0%ENO

14 DisplayPort ##0

1 HDMI™$EO

449NUSB 2.08%0

31NUSB 3.2 GEN2 Type-AfEO
11°USB 3.2 GEN2 Type-CiEM
1N LAN(RI45)EED

2NWiFi 6k £k 0O
3NBIMETL

AEUSBRREREO

11USB 2.0#& AT @21 USB 2.0#% M (FUSB2.0_1)
1/NUSB 3.2 Gen 1iE$H AT E2NUSB 3.2 Gen 1 Type-A#%O (FUSB3.0)
11USB 3.2 Gen 11§ R B11NUSB 3.2 Gen 1 Type-C#0 (F_USC)

=iE

11MPCIE 5.0 M.232%$2280/2242511%
11MPCIE 4.0 M.232%¥2280/2242814&
41~SATA 3.0 6GB/s

TIEEETRAT

DIMME & 35747
CPULIB3E/RAT
GPUBBIETIT
BOOT&REIETIT

HRER S
Bhx
'3

11MCPUXUE#EET (CPU_FAN)

11MKARIEE (AIO_PUMP)

3MNRLZNEHEST (CHA_FAN1.CHA_FAN2.CHA_FAN3)
11N EI B ESME (F_AUDIO)

11 B EEARIES (F_PANEL)

3/N5V ARGBIE$t (5V_ARGB_1.5V_ARGB_2.5V_ARGB_3)
11M12V RGBT (12V_RGB1)

1IN\ (SPEAK)

1 E O (COM)

11NERRCMOSBEL: (CLR_CMOS)

14 °Flash BIOS#&%t (FL_BIOS1)

11 BIOSKER 284&Et (UBIOS)

1M U (ESPI_HEADER)

FRRT

MATXHREY 245mm x 245mm




FIRFERFM ...

B850M WIFI

bpP
HDMI™

CPU_8P+8P

BIOS Update

USB 3.2 GEN2 Type-A
USB 3.2 GEN2 Type-C

4*USB2.0

RJ45 LAN
2*USB 3.2 GEN2 Type-A

AUDIO Jacks

PCIE 5.0 x16

® @ ®
4) 5
| | |
cru- 5V_ARGB_2

AIO_PUMP

CPUSHIE

=]

o
Z
| H g
T
o

ATXPWR

FUSB 3.0

E|

2280 2242 M2_2
. AVD B350 D SATA 6Gb/s*4
BATTERY 2280 2242 M2_2 [] l|
PCIE4.0 x4 @ DEBUG LED |
crcvos  [dHEE
F_AUDIO CHAFANI CHA_FAN2 CoM FUSB20_1  ESPLHEADER _JBIOS SV_ARGB 3 SPEAK  ferANEL 1oy pop1
Bl e ] 5 O e e ) o
| | | I | | | | | | | |
® ® ® ® © ® W) ® ® ® ® @
BEI/o#EO -
WiFi6
RasEgmO  RAHED
|
1 = AN E O
DP#0 USB3.2

i
I

P ST RO

Q@ Q0

= ZRXEO

) ]|._

HDMI#O BIOS Update  Type-C

USB2.0X4 USB3.2X2



FRIEET LAB L%

@ CPU{itEE (CPU_8P+8P)

A EARIZMH218-pin CPUMEEIEST, EEEA ARG, RENE g D'E&J

EIEAMA, oooO
[oa]
ano
aa

@ EiREE (ATXPWR) SS

AEARIRM 1D 24-pin EARMEBIESH, IEEAEH RIS, RENE gg ]

BEIFEAME, oa
oa
ao
ao
[m[a]

(3 CPU R BiEEH (CPU_FAN)

A EARIRM 1P 4-pin CPU RBRIES, iEEE ARG, TENE :

EFE A B R AR EEHIThEERTERXUE 7T LIBEME CPU AR .

SRR LURBI B TNEE, 127+ CPU iB1THIRRE M, L

@ KIS RIEFH(AIO_PUMP) .

AERIZHLIDN-pin KARIES, HEABEHRIGT, RENEE "

EEAM, S AT EE—AEK S CPU B8RS /K R BIRIEXL, :

(® 5V ARGB#§t(5V_ARGB_1 ., 5V_ARGB_2.5V_ARGB_3)

A EARIZMH3D 5V 3-pin ARGB HH§t, IHiE BT &R 5V ARGB 18 %, El

® R FEEH(CHA_FAN1,CHA_FAN2.CHA_FAN3)
EERFIREIN-pinRAER B, WEAGHRILIT, RENE

E IR B AEERIEHIThEERYER R R BT LR RN AR IE'
BEE, BRI AR AR,

@ BiE USB 3.2 Gen1iE§tH(FUSB3.0)
AERBHELIDEIE USB 3.2 Gen 1Y B, AIY B R2D
USB 3.2Gen 1 Type-A $0, AJ[A T3 A USB 2.0 1% &,




BIEUSB CHfit (F_USBC)
RERBEINEIEUSB 3.2 Gen 1Y B, I B R11USB 3.2
Genl Type-CiZ0,

© #i & 3G (F_AUDIO)
HFE IR EME O B AR N SR EE D B S EH
L, iHEa LU A E AR B S TS O SR SE M S SR\ /5 B S Th AL,

B O4EEH(COM)
R MR AT LAFSRIE SR 88 R IR 588 2 OISR B IE LR B SR O
it b, BRRREEENAEENERE B PR ATEZHROIRE,.

@) 2 Bfk4E§t (ESPI_HEADER)
PRI ] BRERE T IRIZET &, FRIBIZE-RAr E RARBE SR
FIRBPENIRE

@ BiEUSB 2.0#&$ (FUSB2.0_1)
ARERBELIDFIBEUSB 2.04 BIEE, A1 BA21NUSB 2.0 0.

@ BIOSkEFR 22t (JBIOS)
BIOSEERa8Hh s 7] LIETT 5@ BAARBIOSHYIE R TEid
BIOSKkER 22X EMRBIOS #H1TH K,

W\ $EEH (SPEAK)
WIm\iEE AT LU SRR T HNFE LAY,

@® ;&FRCMOSHEL(CLR_CMOS)

ZBkE el LU FiERRERCMOSHETF 23 MRV EHE, IR BFRCMOS
HYEREE, B X H B hiE IR, KBk EICMOSHRT L,
FER NIRRT, BRBEIER Y, HRESR5 D /EER
EREMHNBIOS, IRFSEEBIOSEH,




BIE ARG (F_PANEL)

PWR_ON: FBIRFF 3%, I 1 IR A FF AL PR JRon
RES: EREFF X STEILH M, FREX AR SRR EH B hit L e
Bl o
PWR_LED: BBiRERAT. 4 R BIRF S Y, BRMIT SR, o T e
HD_LED: BESHETAT. MRS THIBTZ AT, AT R,

@ 12V RGBI#&E$H(12V_RGB1)

A EARIEHLA 12V 3-pin RGB #il§t, kit AT & 12V RGB 18- EI

CPUJEKEE

-\
©
N

|© ©

REECPURY, IEHIAEHICPUEFBIRAMSIETE;
BCPU MERMIDER P HFTRM— N EBZHETHNEHBEANRE,

NEE

- L ERAMIEEEY, T AMS5 QMESRMERRLEN, RAB B O LUEERRA BIOS EBERNEIAE -
~RESBEIR CPU 280, B XA R, FIGEIRERIEE LR,

cREFFAMERFIERE CPU RIPE, Sapphire®BEREIRE GITEE R _EMH CPUKEE L
IR =,

- YRLLE CPU BY, iBHAIIAB L EEMF CPU SRR H IEMIRHREUARERS (FIAETF) . CPUENIASS
M HRANERRAFRET I VE,

CRENESTEIRE CPU MARYS, BSMHINFRERCPU BHAARSIAKRAEBIEE TIE, LR
3 CPU LASRid #kes,

CEARRECPU, B8 CPURERIFEEETE CPU [REE L, LUB G RES .
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DIMMIEHE

DIMMA1 DIMMB1

DIMMA2 DIMMB2

JAYE 3

*1ZEMRE DIMM HEIER B BIAEN . REHBFRAFEIRINESZ 2D, LRI,
- NHRNBERL THRAREN, AFRABTEERNER, HENTE,
‘RTFEITEY, AFRRIZTTHREENRE LR T ERER CPU Mk,



PCl_E1~2¥" [BiHtE

b PCIE 5.0 x 16 d
b PCIE 4.0 x 4 q
OER

CMREBEET —ANAMENE RN, EREEA— M HPAEXRIARZEHES, UMK
L HEREF] 2 -RPCBIRE o
- HRIHERRY BRE, BAXIAKXT LR,

SATA_1~4¥ B0

SATA_1~494- 817 SATA 6Gb/st& . & MEO ] LUEEZE— 11T SATA %%,

SATA_1
SATA_2




M2_1~2¥ RBiEO

M.2_1
M.2_2

B o 3 O orom coomEdom

B M2 IRRREE M.2 #O9
1B ERERIM 2B LB LISRRHB TR

3. BXT EREIM.2 B/ T AR SHARBRIPE,
4, EEIERAIM. 2B FiTRIREL,



WEAIETE AT

DIMM - RRAFREZBRNEIFHEIZTRK.
CPU - RIRCPURBHRNBIHEIZITRM.

GPU - R EREHIRERERNBHEBITRM.
BOOT - R 5| SFE&AHMEIHEZI TR M.

IXEhIEF R

EEILLA R EE A EM (https://www.sapphiretech.com), #RZ=RE S, ERATIFFR
B EIERAIRENHIT T E .

BIOSig&

@ HABIOS: FEItENMANKER TR, HERE EHIN: Press DEL to run Setupig Rf5 8,
¥e<Delete>$RENAI# ABIOSIZ & R H.

@ EZRLCARBMEENEHENBIOSIRETRRFH, EIR T _ LA<RESET>RE S BMNIE
MXY/EEERERN, 55 FEAvIREEN A # ABIOS,

@ EEERT, BIANBIOSIEF IR BB EAZHIENERER, IENEME R FTERNFE
EREIAFIBIOSIRE,



FmPEEYRNEMREENEER

BEVMREBEMREE

muem | B | R | B |SNE ZR | BB | BEZ | BEZ | BEZ | BERZ
(Pb)|(Hg) | (Cd) |(Cr(v))| BAE | ZKRk | BB | RERT | BERA— | BER"
(PBB) | (PBDE) | ETE | B8 | -2 | #TH
(DBP) | (BBP) |&)EEE | (DIBP)

(DEHP)
BRRIRAHE| X | O | O 0 0 0 0 0 0 0
st o|lo | O 0 0 0 0 0 0 0
BonEsR | X | O | O 0 0 0 0 0 0 0

RRIBRIESI/T 1136409 E RS, KL S~ RAIER B & RPBIE DA

O: RNEHNEEYRESERSGB/T 26572 (BFEATmPRAYRNIREEK)
RHE (B1SBAE) BREER,

X: RNEMFNEEYMRAEBEGB/T 26572 (BFBSF~RHPRAYRIREENR)
ME (B15EHME) NREEXR, BEFNE (MrEEERBRAYMIRNARIINERK) -
AL EBERARA M SIRENRIEBERAR S HADRLRIZ 20, SIEBME. BE. EMER.
EREEF,

A2: PRSI BRI RERRAMCIRIET MV EBREERFN WEENEE) WE.

©




